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Bolum 1 Bakim

é Birden fazla tehlike. Belgenin bu bélimiinde agiklanan gérevleri yalnizca yetkili personel

gerceklestirmelidir.

1.1 Gilvenlik bilgileri

Bu cihazda bakim veya sorun giderme islemi yapmadan 6énce lutfen bu kilavuzun
tamamini okuyun. Tehlikeler ve uyarilarla ilgili tim ifadeleri dikkate alin. Aksi halde,
kullanicinin ciddi sekilde yaralanmasi ya da ekipmanin hasar gérmesi s6z konusu olabilir.

Bu cihazin korumasinin bozulmadigindan emin olun. Cihazi bu kilavuzda belirtilenden
bagka bir sekilde kullanmayin veya kurmayin.
1.1.1 Giivenlik sembolleri ve isaretleri

Cihazin Gizerindeki tim etiketleri okuyun. Talimatlara uyulmadigi takdirde yaralanma ya
da cihazda hasar meydana gelebilir. Cihaz tizerindeki bir sembol, kilavuzda bir dnlem
ibaresiyle belirtilir.

Asagidaki glvenlik sembolleri ve isaretleri ekipman Uzerinde ve Urin belgelerinde
kullanilir. Tanimlar agagidaki tabloda yer alir.

Dikkat/Uyari. Bu sembol, uygun bir glivenlik talimatina uyulmasi gerektigini veya olasi bir tehlikenin bulundugunu
belirtir.

Tehlikeli gerilim. Bu sembol, elektrik carpmasi riski olan yerlerde tehlikeli gerilimlerin bulundugunu gdsterir.

Sicak yiizey. Bu simge isaretli parganin sicak olabilecegini ve pargcaya dokunurken dikkatli olunmasi gerektigini
isaret eder.

Asindirici madde. Bu sembol, gii¢li asindirici veya diger tehlikeli maddelerin varligini ve kimyasal maddelerden
zarar gorme tehlikesi oldugunu gosterir. Sadece kimyasal maddeler konusunda yetkin ve egitim gérmus kisiler bu
maddelerle ilgili islem yapabilir veya ekipmanla ilgili kimyasal dagitim sistemlerinde bakim iglemleri
gerceklestirebilir.

Zehirli. Bu sembol zehirli madde tehlikesi oldugunu belirtir.

Bu sembol Elektrostatik Bosalmaya (ESD-Electro-static Discharge) duyarli cihaz bulundugunu ve ekipmana zarar
gelmemesi igin dikkatli olunmasi gerektigini belirtir.

Bu sembol ugusan dékinti tehlikesi oldugunu belirtir.

Koruyucu topraklama. Bu sembol, bir ariza durumunda elektrik garpmasina karsi koruma icin harici bir iletkene
baglanti igin tasarlanmis bir terminali (veya koruyucu topraklama (toprak) elektrodunun terminali) belirtir.

Gurllttsiz (temiz) toprak. Bu sembol, ekipmanin arizalanmasini énlemek igin islevsel bir topraklama terminalini
(6rn. 6zel olarak tasarlanmig bir topraklama sistemi) belirtir.

Bu sembol soluma tehlikesi oldugunu belirtir.

B D@ B> bR




Bakim

Bu sembol, nesne agir oldugu i¢in kaldirma tehlikesi oldugunu belirtir.

Bu sembol yangin tehlikesi oldugunu belirtir.
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Bu semboll tasiyan elektrikli cihazlar, Avrupa evsel ya da kamu atik toplama sistemlerine atilamaz. Eski veya
kullanim émriind doldurmus cihazlari, kullanici tarafindan tGcret 6denmesine gerek olmadan atilmasi igin Ureticiye

1.1.2 Tehlikeyle ilgili bilgilerin kullaniimasi

Bu belgede, ekipmanin guivenli kullanimina yénelik 6nemli talimatlari belirtmek igin
asagidaki uyari kutulari kullaniimaktadir.

ATEHLIKE

Kaginilmadigi takdirde 6lim veya ciddi yaralanmaya yol agan potansiyel veya tehdit olusturacak
tehlikeli bir durumu belirtir.

Oliim veya ciddi yaralanmayla sonuglanabilecek potansiyel bir tehlike durumuna iligkin talimatlari
belirtir.

ADIKKAT

Hafif veya orta derecede yaralanmayla sonuglanabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durum igin
Oonlem alinmasi gerektigini belirtir.

BILGI

Engellenmedigi takdirde cihazda hasara neden olabilecek bir durumu belirtir. Ozel olarak
vurgulanmasi gereken bilgiler.

1.1.3 Elektrik guvenlik onlemleri

Elektrik muhafazasindaki glic kaynaklari, tehlikeli gerilimlerle yikli kapasitorler icerir. Ana
glc baglantisi kesildikten sonra, elektrik muhafazasi agilmadan dnce kapasitorlerin desarj
olmasini (minimum 1 dakika) bekleyin.

1.1.4 Ozon onlemleri

ADIKKAT

ﬁ Ozon soluma tehlikesi. Bu cihaz, 6zellikle dahili tesisat iginde olmak lizere, ekipmanin
icinde tutulan ozonu uretir. Ozon ariza kosullarinda agida ¢ikabilir.

Egzoz gazi portunun, yerel, bolgesel ve ulusal gerekliliklere uygun olarak bir geker ocaga
veya bina digina ¢ekilmesi énerilir.

Dusuk konsantrasyonlarda olan ozona dahi maruz kalmak, nazal, bronsiyal ve pulmoner
membrana zarar verebilir. Yeterli konsantrasyonda, ozon bas agrilarina, dkstirige, goz,
burun ve bogaz tahrisine neden olabilir. Maruz kalan kisiyi derhal kirlenmemis havaya
cikarin ve ilk yardim isteyin.

Belirtilerin tipi ve sertligi, konsantrasyon ve maruz kalma suresine (n) baghdir. Ozon
zehirlenmesi asagidaki belirtilerden bir veya daha fazlasini igerir.

*  Gozlerde, burunda veya bogazda tahris veya yanik
* Halsizlik




Bakim

« Basagrisi

* GO6gus alti basing hissi
» Daralma veya baski

* Agizda asit tadi

« Astim

Daha siddetli ozon zehirlenmesi durumunda, dispne, dksurik, bogulma hissi, tasikardi,
vertigo, kan basincinin dismesi, kramp, gégdus agrisi ve vicutta yaygin agr belirtiler
arasinda sayilabilir. Ozon, maruziyetten bir veya daha fazla saat sonra pulmoner 6deme
neden olabilir.

1.2 Bakim c¢izelgesi

Cihazin zarar gérmesini 6nlemek icin Hach egitimli bir operatér veya Hach egitimli bakim personeli
tarafindan haftalik bakim yapiimahdir.

Cihazin zarar gérmesini 6nlemek i¢in Hach'in egitimli bakim personeli tarafindan 6 ve 12 aylk
bakim ve sorun giderme islemleri gerceklestiriimelidir.

Tablo 1 ile bakim islemleri icin dnerilen plan gdsterilmektedir. Tesis gereksinimleri ve
calisma kosullari bazi islemlerin daha sik yapilmasini gerektirebilir.

Tablo 1 Bakim gizelgesi

islem 1 hafta 6 ay 12 ay Gerektiginde
Haftalik bakim X

sayfa 5

6 aylik bakim’ X

12 aylik bakim’ X

NF300 sirkulasyon X X

pompasi bakimi’

Reaktiflerin X
doldurulmasi veya

degistiriimesi sayfa 6

Sigortanin X
degistiriimesi sayfa 7

Kapatma proseduri X

sayfa 9

1.3 Haftalik bakim

Haftalik bakimi tamamlamak i¢in asagidaki kontrol listesini kullanin. Gérevleri verilen
sirayla yapin.

islem

Paraf

OPERATION (CALISMA) > START,STOP (BASLAT,DURDUR) > FINISH & STOP (BITIR VE DURDUR) veya
EMERGENCY STOP (ACIL DURDURMA) égesini secin.

Ekranda "SYSTEM STOPPED (SISTEM DURDU)" ifadesi gériinene kadar bekleyin.

1 Talimatlar icin bakim kitiyle birlikte verilen belgelere bakin.




Bakim

islem

Paraf

Analizére verilen oksijen basincinin dogru oldugundan emin olun.

*  Filtrelenmis cihaz havasina bagl oksijen yogunlastiricisi— 0,6 bar (8,7 psi) altinda 200 L/sa. Cihaz hava
basinci: 2,1 bar (30,5 psi, 90 L/dakika). Maksimum hava basinci 2,3 bar'dir (33,35 psi).

«  Entegre hava kompresorli oksijen yogunlastiricisi—O0,6 bar (8,7 psi) altinda 200 L/sa
»  Oksijen silindiri, 50 L (kaynak sinifi)—1,0 bar (14,5 psi)

MAINTENANCE (BAKIM) > DIAGNOSTICS (TANILAMALAR) > SIMULATE (SIMULASYON) > OXIDATION
PHASE SIM (OKSIDASYON FAZI SIM) égesini segin. MFC 6gesini segin. Akisi 20 L/sa olarak ayarlayin.
Kiitle akis denetleyicisini (MFC) baslatmak igin ¥ diigmesine basin. Olgiilen akis degeri ekranda
gOruntdlenir.

Oksijen regulatérinin 20 L/sa'da 350 mbar'da oldugunu kontrol edin. Konum igin bkz. Analiz muhafazasi
sayfa 35.

Reaktiflerin doldurulmasi veya degistiriimesi sayfa 6 blimine bakin.

Reaktif seviyelerinin yeterli oldugundan emin olun. Reaktif kaplarini gerektigi sekilde doldurun veya degistirin.

Reaktif pompalarinda sizinti olmadigindan emin olun. Konum igin bkz. Analiz muhafazasi sayfa 35.

Sirklilasyon pompasinda sizinti olmadigindan emin olun. Sirkiilasyon pompasi ¢alisirken sivinin boruda
hareket ettiginden emin olun. Konum igin bkz. Analiz muhafazasi sayfa 35.

Numune pompasinda sizinti olmadigindan emin olun.

Oksitlenmis numune yakalama kabinda sizinti olmadigindan emin olun.

Analizérdeki valflerde sizinti olmadigindan emin olun. Konum i¢in bkz. Analiz muhafazasi sayfa 35.

Analiz cihazina giden numune hatlarinda veya analizérdeki numune hatlarinda tikaniklik olmadigindan emin
olun.

Analiz cihazindan gelen tahliye hatlarinda veya analizérdeki tahliye hatlarinda tikaniklik olmadigindan emin
olun.

Her analiz déngustinde yeni bir numune igin oksitlenmis numune yakalama kabina veya numune borularina
yeterli numune akigi oldugundan emin olun.

TAHLIYE baglanti elemaninda tikaniklik veya hasar olmadigindan emin olun. Konum igin bkz. Analiz
muhafazasi sayfa 35.

Egzoz borusunda tikaniklik olmadigindan emin olun.

Fan muhafazasindaki filtrede ve analizOriin havalandirma muhafazasinda tikaniklik olmadigindan emin olun.

Numune alma cihazi kullaniliyorsa numune alma cihazinin dogru sekilde ¢alistigindan emin olun. Numune
borusuna yeterli akis oldugundan emin olun.

1.4 Reaktiflerin doldurulmasi veya degistiriimesi

ADIKKAT

kullanilan kimyasallara uygun tiim kisisel koruma ekipmanlarini kullanin. Givenlik

f Kimyasal maddelere maruz kalma tehlikesi. Laboratuvar givenlik talimatlarina uyun ve
protokolleri igin mevcut guivenlik veri sayfalarina (MSDS/SDS) basvurun.

ADIKKAT

bdlgesel ve ulusal yonetmeliklere uygun sekilde atin.

é Kimyasal maddelere maruz kalma tehlikesi. Kimyasal maddeleri ve atiklar yerel,

Analizér durduruldugunda asit ve baz reaktif kaplarini gerektigi gibi doldurun veya

degistirin.




Bakim

1. OPERATION (CALISMA) > START,STOP (BASLAT,DURDUR) > FINISH & STOP
(BITIR VE DURDUR) veya EMERGENCY STOP (ACIL DURDURMA) 6gesini segin.

2. Reaktifleri doldurun veya degistirin.

3. MAINTENANCE (BAKIM) > COMMISSIONING (ISLETMEYE ALMA) > REAGENTS
MONITOR (REAKTIF MONITORU) 6gesini segin.

4. Reaktif hacimlerini ayarlayin.

5. Reaktif tpuni kullanima hazirlamak ve sifir kalibrasyon yapmak icin OPERATION
(CALISMA) > REAGENTS SETUP (REAKTIF AYARI)> INSTALL NEW REAGENTS
(YENI REAKTIF YUKLE) 6gesini segin.

1.5 Kapilari a¢in

Kapilar agilmadan once kapi kollarinin tamamen cevrildiginden emin olun, aksi takdirde kapi fitili
hasar gorebilir. ir. Kapi fitilinde hasar olusursa, muhafazaya toz ve sivi girebilir.

1.6 Sigortanin degistirilmesi

ATEHLIKE

Elektrik garpmasi nedeniyle élim tehlikesi. Bu bakim gdrevini baglatmadan énce cihaza
giden tim gucul ayirin ve gicu ve réle baglantilarini kesin

ATEHLIKE

Elektrik carpmasi nedeniyle 6lim tehlikesi. Sigortalari ayni tipteki ve ayni akim degerine
sahip sigortalarla degistirin.

Dogru calistirma igin yanmis sigortayi degistirin. Sigorta konumlari igin bkz. Sekil 1.
Sigorta teknik 6zellikleri igin bkz. Tablo 2.

Ayrica ust kapakta sigorta konumlarinin bir semasi bulunur.

~



Bakim

Sekil 1 Sigorta konum semasi

®
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Tablo 2 Sigorta teknik 6zellikleri
Parca | Adi Numara Boyut | Malzeme | Numara | Akim Tip
1 Sogutucu DIN rayi Terminal 47 Minyatlr | Seramik F1 25A(DC)|T2,5A H250 V
5x20 mm
2 Roéle PCB'si 81204001-03 | Minyatur |Cam F1 25A((DC)|T25AL125VDC
2
5% 20 mm F2  |05A(DC)|T 500 mAL 125V DC
F3 0,5A (DC) | T500 mAL125V DC
F4 1,0A(DC)|T1AL125V DC
F5 1,0A(DC)|T1AL125V DC
F6 1,0A(DC)|T1AL125V DC
F7 1,0A(DC)|T1AL125V DC
F8 1,0A(DC)|T1AL125VDC
3 115 VAC Glig PCB'si (Ana 81204030-03 | Minyatir | Seramik F1 — Bos
PCB 5x20
) X <o mm F2  |05A T 500 mA H250 V
F3 1.0A T 1A H250 V
F4 25A T 2,50A H250 V
F5 3.15A T 3,15A H250 V
F6 05A T 500mA H250 V
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Tablo 2 Sigorta teknik 6zellikleri (devami)

Parca | Adi Numara Boyut | Malzeme | Numara | Akim Tip
4 230 VAC Gug PCB'si (Ana 81204030-03 | Minyatir | Seramik F1 — Bos
PCB) 5 x 20 mm F2 |05A T 500mA H250 V
F3 1.0A T 1A H250 V
F4 1.6 A T 1,60A H250 V
F5 2.0A T 2A H250 V
F6 05A T 500mA H250 V
5 | Ana kart (Anakart) 81204022-09 | Minyatiir | Cam F1 0,5A (DC) | T 500mA L125V DC
5x20 mm
6 NP G/C PCB (TNTP karti) 81204290-01 | Minyatir |Cam F2 630 mA | T 630mA H250 V
5% 20 mm F4  |1.0A T 1A H250 V
F6 1.0A T 1A H250 V
7 | Sinyal PCB'si 81204010-02 | Minyatir |Cam F1 1,0A(DC)| T 1AL125V DC
5 X 20 mm F3  |05(DC) |T500mA L125V DC
8 Akis Genigletme PCB'si 81204040-02 | Minyatir |Cam F1 1,0A(DC)| T1AL125V DC
5x20 mm

1.7 Kapatma prosediiri

Tus:
A—Amper
F—Sigorta

H—Ylksek kesinti
Kimlik—Kimlik
L—Dusuk kesinti

mA— Miliamper
PCB—Baskili devre kart

T—Gecikme siiresi (zaman gecikmesi)

V—Volt

Analizérden gui¢ 2 giinden daha uzun sire kesilecekse asagidaki kontrol listesini, analiz
cihazini kapatma veya saklamaya hazirlamak igin kullanin. Gérevleri verilen sirayla

yapin.

islem

Paraf

OPERATION (CALISMA) > START,STOP (BASLAT,DURDUR) > FINISH & STOP (BITIR VE DURDUR) veya
EMERGENCY STOP (ACIL DURDURMA) égdesini segin.

Ekranda "SYSTEM STOPPED (SISTEM DURDU)" ifadesi gériinene kadar bekleyin.

Guvenlik icin reaktifi reaktif hatlarindan ¢ikarin. Reaktif hatlarinin yikanmasi sayfa 10 bolimine bakin.

NUMUNE baglanti parcalarini numune kaynaklarindan ayirin. NUMUNE baglanti parcalarini acik bir gidere

veya bos bir plastik kaba baglayin.




Bakim

islem Paraf

Asagidaki adimlari uygulayin:

1. MAINTENANCE (BAKIM) > DIAGNOSTICS (TANILAMALAR) > SIMULATE (SIMULASYON) >
OXIDATION PHASE SIM (OKSIDASYON FAZI SiM) > CLEANING VALVE (TEMIZLEME VALFI) 6gesini
segin. Temizleme vanasini agmak igin ON (ACIK) 6gesini segin.

2. Tum akig, manuel ve kalibrasyon vanalarinin kapali oldugundan emin olun.

3. SAMPLE PUMP (NUMUNE POMPASI) 6gesini segin, ardindan pompayi geri ¢alisacak sekilde ayarlamak
igin REV (GERI) 6gesini segin. Numune hatlari ve oksitlenmis numune yakalayici bosalana kadar
numune pompasini ters yonde c¢alistirin.

Analiz cihazinin gucunu kesin.

1.7.1 Reaktif hatlarinin yikanmasi

ADIKKAT

Kimyasal maddelere maruz kalma tehlikesi. Laboratuvar givenlik talimatlarina uyun ve
kullanilan kimyasallara uygun tiim kisisel koruma ekipmanlarini kullanin. Givenlik
protokolleri icin mevcut guvenlik veri sayfalarina (MSDS/SDS) bagvurun.

ADIKKAT

Kimyasal maddelere maruz kalma tehlikesi. Kimyasal maddeleri ve atiklar yerel,
bélgesel ve ulusal yénetmeliklere uygun sekilde atin.

Guvenlik icin reaktifi reaktif hatlarindan gikarin.

—

Givenlik veri sayfalarinda (MSDS/SDS) belirtilen kisisel koruyucu ekipmani giyin.
2. Analiz cihazinin yan tarafindaki ASIT, BAZ ve HCL SU portlarindan borulari gikarin.

3. ASIT, BAZ ve HCL SU portlarini deiyonize su kabina baglayin. Deiyonize su mevcut
degilse musluk suyu kullanin.

4. Tahliye déngiisii baglatmak igin CALIBRATION (KALIBRASYON) > ZERO
CALIBRATION (SIFIR KALIBRASYONU) > RUN REAGENTS PURGE (REAKTIF
TAHLIYESINI CALISTIR) 6gesini segin.

5. 4 adimini tekrar uygulayin.

Analizdr, reaktif hatlarindaki reaktifleri suyla degistirir.

6. Reakitif tahliye dongiisti tamamlandiginda borulari deiyonize su kabindan ¢ikarin ve
acik havaya koyun.

7. 4 adimini iki kez gergeklestirin.
Analizor, reaktif hatlarindaki suyu havayla degistirir.
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Bolum 2 Sorun giderme

2.1 Sistem arizalari

Olusan sistem arizalarini gérmek icin OPERATION (CALISMA) > FAULT ARCHIVE
(ARIZA ARSIVI) 6gesini segin. Yildiz (*) isaretli ariza ve uyarilar etkindir.

Reaksiyon Verileri ekraninin sol Ust kdsesinde veya Reaktif Durumu ekraninda "SYSTEM
FAULT (SISTEM ARIZASI)" mesaiji gériintiilendiginde, bir sistem arizasi olugmustur.
Olglimler devam etmez. 4-20 mA ¢ikiglar ariza seviyesine ayarlanmistir (varsayilan:

1 mA). Yapilandiriimasi durumunda sistem ariza rélesi (Role 20) Agik konuma .

Analiz cihazini yeniden baglatmak i¢in sistem arizasiyla ilgili sorun giderme adimlarini
tamamlayin. Tablo 3 bélimune bakin. Arizayi onaylamak i¢in arizayi segin ve v

digmesine basin.

Not: Kullanici tarafindan onaylanmamigs sistem arizalari (6r. 05_Pressure Test Fail (Basing Testi
Basarisiz)) mevcuttur. Bu arizalar sifirlanir ve sistem baglatildiginda, sistem yeniden baglatildiginda
veya ariza durumu giderildiginde sistem tarafindan otomatik olarak onaylanir.

Tablo 3 Sistem arizalan

Mesaj Aciklama

Nedeni ve ¢oziimii

(DUSUK 02 AKISI -

02 AKISI SURESI).

01_LOW O2 FLOW - EX | Egzoz (EX) valfinden (MV1) gegen
oksijen akisi LOW O2 FLOW TIME
EGZ02Zz) (DUSUK 02 AKISI SURESI)
ayarindan daha uzun sireyle oksijen
akisi MFC (kutle akis kontrol6ri) ayar
noktasinin %50'sinden azdi.

Bkz. MAINTENANCE (BAKIM) >
SYSTEM CONFIGURATION
(SISTEM YAPILANDIRMASI) >
FAULT SETUP (ARIZA AYARI) >
LOW O2 FLOW TIME (DUSUK

Oksijen silindiri bos

Oksijen besleme sorunu

Ozon imha cihazinda tikanma
MFC'den sonra boruda tikanma
Egzoz valfinde ariza veya tikaniklik

MFC arizasi. Akis testi yapin. Akis testinin
yapiimasi sayfa 23 bolimiine bakin.

02 AKISI SURESI).

02_LOW O2 FLOW - SO | Numune ¢ikis (SO) valfinden (MV5)
(DUSUK 02 AKISI - SO) | gegen oksijen akisi LOW O2 FLOW
TIME (DUSUK 02 AKISI SURESI)
ayarindan daha uzun sireyle MFC
ayar noktasinin %50'sinden azd.

Bkz. MAINTENANCE (BAKIM) >
SYSTEM CONFIGURATION
(SISTEM YAPILANDIRMASI) >
FAULT SETUP (ARIZA AYARI) >
LOW 02 FLOW TIME (DUSUK

Oksijen silindiri bos

Oksijen besleme sorunu

Numune c¢ikis valfinde ariza veya tikanma
Egzoz valfinde (MV1) ariza veya tikanma

MFC arizasi. Akig testi yapin. Akig testinin
yapillmasi sayfa 23 bélimiine bakin.

03_HIGH 02 FLOW
(YUKSEK 02 AKISI)

02 AKISI SURESI).

Egzoz valfinden (MV1) gegen oksijen
akisi HIGH O2 FLOW TIME
(YUKSEK 02 AKISI SURESI)
ayarindan daha uzun sireyle MFC
ayar noktasinin %50'sinden azdi.

Bkz. MAINTENANCE (BAKIM) >
SYSTEM CONFIGURATION
(SISTEM YAPILANDIRMASI) >
FAULT SETUP (ARIZA AYARI) >
HIGH 02 FLOW TIME (YUKSEK

MFC arizasi
Oksijen basinci ¢ok yiiksek
Oksijen besleme sorunu
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Sorun giderme

Tablo 3 Sistem arizalari (devami)

Mesaj

Aciklama

Nedeni ve ¢6ziimii

04_NO REACTION
(REAKSIYON YOK)
(ariza veya uyari olarak
ayarlanabilir)

Art arda Ug reaksiyon boyunca TOK
(veya TK) CO, tepe noktasi yok veya
CO,, tepe noktasi CO2 LEVEL

(CO2 SEVIYESI) ayarindan daha az.

Bkz. MAINTENANCE (BAKIM) >
SYSTEM CONFIGURATION
(SISTEM YAPILANDIRMASI) >
REACTION CHECK (REAKSIYON
KONTROLU) > CO2 LEVEL

(CO2 SEVIYESI).

»  Asit reaktifi ve/veya baz reaktifi yanlis
konsantrasyondadir.
+  Asit reaktifi kabi ve/veya baz reaktifi kabi bostur.

+  Asit ve/veya baz reaktif hatlarinda tikaniklik veya
hava kabarciklari vardir.

*  Asit pompasi ve/veya baz pompasinin galigmasi
hatalidir.

«  Sirkllasyon pompasinin ¢alismasi hatalidir.

05_PRESSURE TEST
FAIL (BASING TESTI
BASARISIZ)

MFC akisi, basing testi sirasinda
PRESSURE TEST FAULT (BASING
TESTI ARIZASI) ayarinin altina
dismedi.

Bkz. MAINTENANCE (BAKIM) >
SYSTEM CONFIGURATION
(SISTEM YAPILANDIRMASI) >
SEQUENCE PROGRAM (SEKANS
PROGRAMI) > PRESSURE/FLOW
TEST (BASING/AKIS TESTI) >
PRESSURE TEST FAULT (BASINC
TESTI ARIZASI).

06_PRESSURE CHCK
FAIL (BASING
KONTROLU BASARISIZ)

Art arda Ug reaksiyon boyunca, MFC
akisi, basing testi sirasinda
PRESSURE CHCK FAULT (BASING
KONTROLU ARIZASI) ayarinin altina
dismedi.

Bkz. MAINTENANCE (BAKIM) >
SYSTEM CONFIGURATION
(SISTEM YAPILANDIRMASI) >
SEQUENCE PROGRAM (SEKANS
PROGRAMI) > PRESSURE/FLOW
TEST (BASINC/AKIS TESTI) >
PRESSURE CHCK FAULT (BASING
KONTROLU ARIZASI).

* Analiz cihazinda gaz ve/veya sivi sizintisi vardir.
Bir valfte sizinti vardir.

*  Numune ¢ikis valfi, numune (ARS) valfi ve analiz
cihazi baglanti elemanlarinda sizinti olup olmadigini
kontrol edin.

+  Sirkllasyon pompasinda sizinti olup olmadigini
kontrol edin.

08_RELAY PCB FAULT
(ROLE PCB ARIZASI)

e 81204001 role kartinda yanmis
bir sigorta vardir.

* 81204010 sinyal kartinda yanmis
bir sigorta vardir, F3.

* 24V PSU'nun gcalismasi hatalidir.

24V DC giris glicini kontrol edin. Roéle kartindaki
sigortalari kontrol edin. Konum igin bkz. Kontrol
muhafazasi bilesenleri sayfa 37. Sinyal kartindaki
F3 sigortasini kontrol edin.

Sinyal karti Gzerindeki LED 6, ariza giderildiginde kapali
konuma ayarlanir.

09_OZONE PCB FAULT
(OZON PCB ARIZASI)

Ozon panosunun ¢alismasi yanlistir.

Ozon kartini degistirin. Teknik destek ile iletisime gegin.

10_N/P PCB FAULT (N/P
PCB ARIZASI)

24 V PSU'nun galismasi hatalidir.

Azot fosfor giris/cikis kartinda (NP
G/C karti 81204290) F2, F4 veya
F6 sigortasi atmigtir.

NP G/C kartina (81204290) giden 24 V DC giris guicinu
kontrol edin. Konum igin bkz. Kontrol muhafazasi
bilesenleri sayfa 37. NP G/C kartindaki F2, F4 ve

F6 sigortalarini kontrol edin.

Ariza duzeltildiginde L1, L4 ve L6 LED'leri kapali
konuma ayarlanir.
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Sorun giderme

Tablo 3 Sistem arizalari (devami)

Mesaj Aciklama Nedeni ve ¢6ziimii

11_CO2 ANALYZER CO, analizériiniin galismasi hatalidir. | Anakarttan gelen ve CO, analizériine giden 24 V DC
FAULT (CO2 ANALIZORU giris giiciinii kontrol edin (kablo 101 ve 102). Konum igin
ARIZASI) bkz. Kontrol muhafazasi bilesenleri sayfa 37.

CO, analizériinden gelen sinyali inceleyin. CO,
analizérini agin ve lensleri temizleyin.

Cikarin ve ardindan analizére gug verin.

Daha fazla test icin T019. BioTector CO, Analiz6rii
Sorun Giderme bilgi sayfasina bakin.

12_HIGH CO2 IN
02 (02'DE YUKSEK CO2)

Giris oksijen gazinda yuksek
seviyede CO, vardir.

MAINTENANCE (BAKIM) > DIAGNOSTICS
(TANILAMA) > SIMULATE (SIMULASYON) >
OXIDATION PHASE SIM (OKSITLENME SAFHASI SiM)
6gesini se¢in. MAINTENANCE (BAKIM)DIAGNOSTICS
(TANILAMALAR)SIMULATE
(SIMULASYON)OXIDATION PHASE SIM
(OKSIDASYON FAZI SIM) Ekrandaki CO, degeri 250 -
300 ppm'den fazlaysa oksijen safligini inceleyin.
Oksijen gazi girigini ve varsa oksijen yogunlastiriciyi
kontrol edin.

Oksijen kaynaginda CO, kirlenmesi olup olmadigini
belirleyin. Bkz. Galistirma ve Kurulum Kilavuzu'nda yer
alan Oksijen kaynadinin kontrol edilmesi.

Oksijen safligi yeterliyse CO, analizoriini agin ve
lensleri temizleyin. Sorun devam ederse CO, analiz6ru
filtrelerini degistirin.

13_SMPL VALVE SEN
SEQ (NUMUNE VALFI
SENSORU SEKANSI)

Numune valfi sensérleri yanlis
sekanstadir. Numune valfi sensorleri,
Sensor 1, 2 ve 3 sekansinda
olmalidir.

14_NUMUNE VALVE SEN1 (NUMUNE VALFI
SENSORU 1), 15_NUMUNE VALVE SEN2 (NUMUNE
VALFIi SENSORU 2) veya 16_NUMUNE VALVE

SEN3 (NUMUNE VALFi SENSORU 3) arizalarinin
meydana gelip gelmedigini belirleyin.

Role PCB'si lizerindeki F6 sigortasini inceleyin.
MAINTENANCE (BAKIM) > DIAGNOSTICS
(TANILAMA) > SAMPLE VALVE (NUMUNE VALFI)
6gesini segin. Numune valfinin ¢galismasini kontrol edin.
Numune valfi sensér kablolarini kontrol edin.

14_NUMUNE VALVE
SEN1 (NUMUNE VALFi
SENSORU 1)

15_NUMUNE VALVE
SEN2 (NUMUNE VALFi
SENSORU 2)

16_NUMUNE VALVE
SEN3 (NUMUNE VALFi
SENSORU 3)

Numune Valfi Senséri 1, 2 veya
3 valfin konumunu gostermedi.

Role PCB'si lizerindeki F6 sigortasini inceleyin. Numune
valfi sensorlerinin galismasi yanlis veya bir yon sorunu
var. Valf kartindaki ve Sinyal PCB'deki kablolari kontrol
edin. Konum igin bkz. Kontrol muhafazasi bilegenleri
sayfa 37.

Sensor sinyallerini kontrol edin. Sinyal PCB'si lizerindeki
12, 13 ve 14 LED'lerine ve DIGITAL INPUT (DIJITAL
GIRIS) meniisiindeki DIO1, DIO2 ve DIO3 LED'lerine
bakin. Sensér 1, 2 ve 3 icin MAINTENANCE (BAKIM) >
DIAGNOSTICS (TANILAMALAR) > INPUT/OUTPUT
STATUS (GIRIS/CIKIS DURUMU) > DIGITAL INPUT
(DIJITAL GIRIS). Kart konumu icin bkz. Kontrol
muhafazasi bilesenleri sayfa 37.

Valf aksamini degistirin.

13



Sorun giderme

Tablo 3 Sistem arizalari (devami)

Mesaj

Aciklama

Nedeni ve ¢6ziimii

17_SMPL VALVE NOT
SYNC (NUMUNE VALFI
SENKRONIZE DEGIL)

valfinde dogru sensor konumu
(Sensor 1) tanimlanmadi.

Numune pompasi ¢alisirken numune

Role PCB'si lizerindeki role 4'G degistirin. Konum igin
bkz. Kontrol muhafazasi bilesenleri sayfa 37.

Sensdr sinyalini kontrol edin. Sinyal kartindaki LED 12'ye
ve DIGITAL INPUT (DIJITAL GIRIS) meniisiindeki
DI01'e bakin. MAINTENANCE (BAKIM) >
DIAGNOSTICS (TANILAMALAR) > INPUT/OUTPUT
STATUS (GIRIS/CIKIS DURUMU) > DIGITAL INPUT
(DIJITAL GIRIS) égesini secin. Kart konumu igin bkz.
Kontrol muhafazasi bilesenleri sayfa 37.

18_LIQUID LEAK DET
(SIVI SIZINTISI
DEDEKTORU)

Analizordeki sivi sizintisi dedektori
etkindir. Sivi sizintisi vardir.

Analiz cihazi muhafazasinda sivi sizintisi olup
olmadigina bakin.

Reaktorde sizinti olup olmadidini tespit etmek igin
reaktorin alt kismindaki sizinti dedektori konektorini
cikarin. Sivi sizintisi dedektérini kontrol edin.

19_DCP LIQ LEAK DET
(DCP SIVI SIZINTISI
DEDEKTORU)

DCP (cift hiicreli fotometre) igin sivi
sizintisi dedektori etkindir.

Cift huicreli fotometrede sivi sizintisi olup olmadigina
bakin. Cift hiicreli fotometre igin sivi sizintisi
dedektérinin ¢alismasini kontrol edin.

20_NO REAGENTS
(REAKTIF YOK)

(ariza, uyari veya bildirim
olarak ayarlanabilir)

kaplarinin bos oldugunu gosterir.

Hesaplanan reaktif seviyeleri, reaktif

Reaktifleri degistirin. Reaktiflerin doldurulmasi veya
degistiriimesi sayfa 6 bolimine bakin.

2.2 Sistem uyarilar

Olusan uyarilari gérmek icin OPERATION (CALISMA) > FAULT ARCHIVE (ARIZA
ARSIVIi) dgesini secin. Yildiz (*) isaretli ariza ve uyarilar etkindir.

Reaksiyon Verileri ekraninin sol st kdsesinde veya Reaktif Durumu ekraninda "SYSTEM
WARNING (SISTEM UYARISI)" mesaji gérintilendiginde bir uyari olustu. Olglimler
devam eder. 4-20 mA gikislari degismez. Sistem ariza rolesi (Role 20) Agik konuma

ayarlanmamisgtir.

Uyari i¢in sorun giderme adimlarini tamamlayin. Tablo 4 bélimune bakin. Uyariyi
onaylamak igin uyariyi segin ve ¥ digmesine basin.

Cihazda birden fazla uyari varsa réle karti ve sinyal karti Gizerindeki sigortalari inceleyin.

Tablo 4 Sistem uyarilan

Mesaj

Aciklama

Nedeni ve ¢oziimii

21_CO2 ANL LENS
DIRTY

(CO2 ANALIZORU
LENSI KiRLI)

CO, analizértinin optik cihaz kirlidir.

CO, analizérini temizleyin. CO, analizériindeki lensleri
temizleyin.

22 FLOW WARNING —
EX (AKIS UYARISI -
EGZ0Z)

Egzoz (EX) valfinden (MV1) gegen
oksijen akigl, basing testi sirasinda
FLOW WARNING (AKIS UYARISI)
ayarinin altina dustu.

Bkz. MAINTENANCE (BAKIM) >
SYSTEM CONFIGURATION
(SISTEM YAPILANDIRMASI) >
SEQUENCE PROGRAM (SEKANS
PROGRAMI) > PRESSURE/FLOW

TEST (BASINC/AKIS TESTI) > FLOW

WARNING (AKI$ UYARISI).

*  Oksijen silindiri bos
*  Oksijen besleme sorunu
*  Ozon imha cihazinda tikanma

»  Kutle akis denetleyicisinin (MFC) ardindan boruda
tikanma

*  Egzoz valfinde ariza veya tikaniklik

MFC arizasi. Akis testi yapin. Akis testinin yapilmasi
sayfa 23 boélimiine bakin.
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Sorun giderme

Tablo 4 Sistem uyarilari (devami)

Mesaj

Aciklama

Nedeni ve ¢oziimii

23_FLOW WARNING —
SO (AKIS UYARISI -
NUMUNE CIKIS)

Numune ¢ikis valfinden (MV5) gecen
oksijen akigl, basing testi sirasinda
FLOW WARNING (AKIS UYARISI)
ayarinin altina dismustir.

Bkz. MAINTENANCE (BAKIM) >
SYSTEM CONFIGURATION
(SISTEM YAPILANDIRMASI) >
SEQUENCE PROGRAM (SEKANS
PROGRAMI) > PRESSURE/FLOW
TEST (BASING/AKIS TESTI) > FLOW
WARNING (AKI$ UYARISI).

*  Oksijen silindiri bog

*  Oksijen besleme sorunu

*  Numune ¢ikig valfinde ariza veya tikanma
*  MFC'den sonra boruda tikanma

MFC arizasi. Akis testi yapin. Akis testinin yapilmasi
sayfa 23 bélimiine bakin.

26_PRESSURE TEST
WARN (BASING TESTI
UYARISI)

MFC akisi, basing testi sirasinda
PRESSURE TEST WARN (BASINGC
TESTI UYARISI) ayarinin altina
dismedi.

Bkz. MAINTENANCE (BAKIM) >
SYSTEM CONFIGURATION
(SISTEM YAPILANDIRMASI) >
SEQUENCE PROGRAM (SEKANS
PROGRAMI) > PRESSURE/FLOW
TEST (BASING/AKIS TESTI) >
PRESSURE TEST WARN (BASINC
TESTI UYARISI).

*  Analiz cihazinda gaz ve/veya sivi sizintisi vardir.

*  Birvalfte sizinti vardir.

*  Numune cikig valfi, numune (ARS) valfi ve analiz
cihazi baglanti elemanlarinda sizinti olup olmadigini
kontrol edin.

«  Sirklilasyon pompasinda sizinti olup olmadigini
kontrol edin. Basing testi yapin. Bkz. Basing testinin
yapilmasi sayfa 23.

28 NO PRESSURE
TEST (BASING TESTI
YOK)

Sistem baslatma sirasinda basing
testi gerceklestiriimemistir.

Not: Uyari basing testi gegilene kadar
etkin kalir.

Analizor hizli baglatma ile baslatiimistir. START
(BASLAT) segildiginde SAG ok tusuna basiimistir.

29 PRESSURE TEST
OFF (BASING TESTI
KAPALLI)

Ginluk basing testi ve akig testi
fonksiyonlari kapali olarak
ayarlanmustir.

MAINTENANCE (BAKIM) > SYSTEM CONFIGURATION
(SISTEM YAPILANDIRMASI) > SEQUENCE PROGRAM
(SEKANS PROGRAMI) > PRESSURE/FLOW TEST
(BASING/AKIS TESTI) meniisiinde basing testi ve akis
testi fonksiyonlarini Agik olarak ayarlayin.
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Sorun giderme

Tablo 4 Sistem uyarilari (devami)

Mesaj

Aciklama

Nedeni ve ¢oziimii

30_TOC SPAN CAL
FAIL (TOK ARALIK KAL
BASARISIZ)

31_TIC SPAN CAL FAIL
(TIK ARALIK KAL
BASARISIZ)

TIK veya TOK aralik kalibrasyonunun
sonucu TIC BAND (TiK BANDI) veya
TOC BAND (TOK BANDI) ayari
dahilinde degildir.

Bkz. MAINTENANCE (BAKIM) >
SYSTEM CONFIGURATION
(SISTEM YAPILANDIRMASI) >
SEQUENCE PROGRAM (SEKANS
PROGRAMI) > SPAN PROGRAM
(ARALIK PROGRAMI) > TIC BAND
(TIK BANDI) veya TOC BAND (TOK
BANDI).

33_TOC SPAN CHCK
FAIL (TOK ARALIK
KONTROLU
BASARISIZ)

34_TIC SPAN CHCK
FAIL (TIK ARALIK
KONTROLU
BASARISIZ)

TiK veya TOK aralik kontroliiniin
sonucu TIC BAND (TiK BANDI) veya
TOC BAND (TOK BANDI) ayari
dahilinde degildir.

Bkz. MAINTENANCE (BAKIM) >
SYSTEM CONFIGURATION
(SISTEM YAPILANDIRMASI) >
SEQUENCE PROGRAM (SEKANS
PROGRAMI) > SPAN PROGRAM
(ARALIK PROGRAMI) > TIC BAND
(TIK BANDI) veya TOC BAND (TOK
BANDI).

Hazirlanan standart ¢ozeltinin konsantrasyon degerinin
dogru oldugundan emin olun. CALIBRATION
(KALIBRASYON) > SPAN CALIBRATION (ARALIK
KALIBRASYONU) meniisiindeki ayarlarin dogru
oldugundan emin olun. Analiz cihazinin galismasini
kontrol edin.

36_TN SPAN CAL FAIL
(TN ARALIK KAL
BASARISIZ)

TN aralik kalibrasyonunun sonucu TN
BAND (TN BANDI) ayari dahilinde
degildir.

Bkz. MAINTENANCE (BAKIM) >
SYSTEM CONFIGURATION
(SISTEM YAPILANDIRMASI) >
SEQUENCE PROGRAM (SEKANS
PROGRAMI) > SPAN PROGRAM
(ARALIK PROGRAMI) > TN BAND
(TN BANDI).

39 TN SPAN CHCK
FAIL (TN ARALIK
KONTROLU
BASARISIZ)

TN aralik kontroliiniin sonucu TN
BAND (TN BANDI) ayari dahilinde
degildir.

Bkz. MAINTENANCE (BAKIM) >
SYSTEM CONFIGURATION
(SISTEM YAPILANDIRMASI) >
SEQUENCE PROGRAM (SEKANS
PROGRAMI) > SPAN PROGRAM
(ARALIK PROGRAMI) > TN BAND
(TN BANDI).

Hazirlanan standart ¢ézeltinin konsantrasyon degerinin
dogru oldugundan emin olun. CALIBRATION
(KALIBRASYON) > SPAN CALIBRATION (ARALIK
KALIBRASYONU) meniisiindeki ayarlarin dogru
oldugundan emin olun. Analiz cihazinin ¢alismasini
kontrol edin.
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Sorun giderme

Tablo 4 Sistem uyarilari (devami)

Mesaj Aciklama Nedeni ve ¢oziimii

44 TN ZERO CAL FAIL | TN sifir kalibrasyonunun sonucu TN | Analiz cihazinin sag tarafindaki SIFIR SU baglantisina
(TN _SIFIR BAND (TN BANDI) ayari dahilinde deiyonize su baglandigindan emin olun.
KALIBRASYONU degildir. Sifir reaksiyonlarinin kararliligini ve kullanilan reaktiflerin
BASARISIZ) Bkz. MAINTENANCE (BAKIM) > kalitesini inceleyin. MAINTENANCE (BAKIM) > SYSTEM

SYSTEM CONFIGURATION
(SISTEM YAPILANDIRMASI) >
SEQUENCE PROGRAM (SEKANS
PROGRAMI) > ZERO PROGRAM
(SIFIR PROGRAMI) > TN BAND (TN
BANDI).

47 TN ZERO CHCK
FAIL (TN SIFIR
KONTROLU
BASARISIZ)

TN sifir kontroliinin sonucu TN
BAND (TN BANDI) ayari dahilinde
degildir.

Bkz. MAINTENANCE (BAKIM) >
SYSTEM CONFIGURATION
(SISTEM YAPILANDIRMASI) >
SEQUENCE PROGRAM (SEKANS
PROGRAMI) > ZERO PROGRAM
(SIFIR PROGRAMI) > TN BAND (TN
BANDI).

CONFIGURATION (SISTEM YAPILANDIRMASI) >
SEQUENCE PROGRAM (SEKANS PROGRAMI) > ZERO
PROGRAM (SIFIR PROGRAMI) menustindeki ayarlarin
dogru oldugundan emin olun. Analiz cihazinin ¢galigmasini
kontrol edin.

Sifir kalibrasyonunu tekrar yapin. CALIBRATION
(KALIBRASYON) (KALIBRASYON) > ZERO
CALIBRATION (SIFIR KALIBRASYONU) (SIFIR
KALIBRASYON) > RUN ZERO CALIBRATION (SIFIR
KALIBRASYONUNU GALISTIR) (SIFIR KALIBRASYONU
CALISTIR) 6gesini segin.

50_TIC OVERFLOW
(TIK TASMASI)

TIK analizinin sonundaki TIK élgiimii
TIC CHECK (TiK KONTROLU)
ayarindan daha fazladir. Ayrica, TiK
dagitma suresi 300 saniye
artirildiktan sonra TiK dlgtimi TIC
CHECK (TIK KONTROLU) ayarindan
daha fazladir.

Bkz. MAINTENANCE (BAKIM) >
SYSTEM CONFIGURATION
(SISTEM YAPILANDIRMASI) >
REACTION CHECK (REAKSIYON
KONTROLU) > TIC CHECK (TiK
KONTROLU).

Olagan disi yiiksek TiK élglimi. OPERATION (CALISMA)
> SYSTEM RANGE DATA (SISTEM ARALIK VERILERI)
menustndeki galisma araliklarina bakin.OPERATION
(CALISMA)SYSTEM RANGE DATA (SISTEM ARALIGI
VERILERI) Reaktére eklenen numune hacmini azaltmak
icin MAINTENANCE (BAKIM) > COMMISSIONING
(ISLETMEYE ALMA) > STREAM PROGRAM (AKIS
PROGRAMI) mendisunden ¢alisma arahgini (6r. 1'den
2'ye) degistirin.

TIC SPARGE TIME (TiIK DAGITMA SURESI) ayarini
artirin. Bkz. MAINTENANCE (BAKIM) > SYSTEM
CONFIGURATION (SISTEM YAPILANDIRMASI) >
OXIDATION PROGRAM (OKSIDASYON PROGRAMI)

1 > TIC SPARGE TIME (TIK DAGITMA SURESI).

51_TOC OVERFLOW
(TOK TASMASI)

TiK analizinin sonundaki TOK
Olgiimi, TOK dagitma suresi

300 saniye artirildiktan sonra dahi,
TOC CHECK (TOK KONTROLU)
ayarindan daha fazladir.

Bkz. MAINTENANCE (BAKIM) >
SYSTEM CONFIGURATION
(SISTEM YAPILANDIRMASI) >
REACTION CHECK (REAKSIYON
KONTROLU) > TOC CHECK (TOK
KONTROLU).

Olagan disi yuksek TOK 6lgimi. OPERATION
(CALISMA) > SYSTEM RANGE DATA (SISTEM ARALIK
VERILERI) meniistindeki ¢calisma araliklarina
bakin.OPERATION (CALISMA)SYSTEM RANGE DATA
(SISTEM ARALIGI VERILERI) Reaktére eklenen numune
hacmini azaltmak icin MAINTENANCE (BAKIM) >
COMMISSIONING (ISLETMEYE ALMA) > STREAM
PROGRAM (AKIS PROGRAMI) menusiinden galisma
araligini (6r. 1'den 2'ye) degistirin.

TOC SPARGE TIME (TOK DAGITMA SURESI) ayarini
artirin. Bkz. MAINTENANCE (BAKIM) > SYSTEM
CONFIGURATION (SISTEM YAPILANDIRMASI) >
OXIDATION PROGRAM (OKSIDASYON PROGRAMI)
1> TOC SPARGE TIME (TOK DAGITMA SURESI).
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Sorun giderme

Tablo 4 Sistem uyarilari (devami)

Mesaj Aciklama Nedeni ve ¢oziimii
52_HIGH CO2 IN BASE | Baz reaktifteki CO, seviyesi, BASE Baz reaktif kabindaki CO, filtresinin iyi durumda
(BAZDA YUKSEK C02) |CO2 ALARM (BAZ CO2 ALARMI) oldugundan emin olun. Baz reaktif kabinda hava kagagi

ayarindan daha yuksektir.

Bkz. MAINTENANCE (BAKIM) >
SYSTEM CONFIGURATION
(SISTEM YAPILANDIRMASI) >
FAULT SETUP (ARIZA AYARI) >
BASE CO2 ALARM (BAZ

CO2 ALARMI).

Not: Baz reaktifteki CO, seviyesi, sifir

kalibrasyonu veya sifir kontrolii sirasinda
belirlenir.

olmadigindan emin olun. Baz reaktifin kalitesini belirleyin.
Baz reaktifi degistirin.

53_TEMPERATURE
ALARM (SICAKLIK
ALARMI)

Analizér sicakligi, TEMPERATURE
ALARM (SICAKLIK ALARMI)
ayarindan yuksektir.

Bkz. MAINTENANCE (BAKIM) >
SYSTEM CONFIGURATION
(SISTEM YAPILANDIRMASI) >
FAULT SETUP (ARIZA AYARI) >
TEMPERATURE ALARM (SICAKLIK
ALARMI).

Not: Analizér fani, uyari onaylanana kadar
yedek modda calisir.

Dahili analizér sicakhgini belirleyin. Fan ve havalandirma
deligindeki filtreleri kontrol edin. Fanin ¢alismasini kontrol
edin.

Not: 25°C'nin (77°F) altindaki sicakliklarda, analizér fani kapali
konuma getirir.

54 COOLER LOW
TEMP (SOGUTUCUDA
DUSUK SICAKLIK)

Sogutucu sicakhgi 600 saniyeden
uzun sulreyle 2°C'nin altindadir.

Sogutucunun galigmasini kontrol etmek igin sinyal
kartinda yanip sénen LED 3'e bakin. Sicaklik sensériiniin
calismasi hatalidir. Sogutucuyu degistirin.

55_COOLER HIGH
TEMP (SOGUTUCUDA
YUKSEK SICAKLIK)

Sogutucu sicakhgi, 600 saniyeden
uzun sureyle sogutucu ayar noktasi
sicakligindan 5°C (9°F) fazla ve ortam
sicakhdinin 8°C (14°F) fazla
altindadir.

Sogutucunun galismasini kontrol etmek igin sinyal
kartinda yanip sénen LED 3'e bakin. Sicaklik sensori
veya sogutucu peltier elemaninin calismasi hatalidir.
Peltier elemani tarafindan alinan akimin yaklasik 1,4 A
olup olmadigini belirleyin. Aksi takdirde sogutucuyu
degistirin.

Daha fazla test icin T022. BioTector Sogutucu Sorun
Giderme bilgi sayfasina bakin.

62_SMPL PUMP STOP
ON (NUMUNE
POMPASI DURDURMA
ACIK)

Numune pompasi, donls sensoru
acik olarak ayarliyken durmustur veya
doénus sensoriniin galismasi hatalidir
(surekli agik).

ACIK = LED 15 acik (sinyal kartr)

63_SMPL PUMP STOP
OFF (NUMUNE
POMPASI DURDURMA
KAPALI)

Numune pompasi, donis sensori
kapali olarak ayarliyken durmustur
veya donus sensoriinun ¢alismasi
hatalidir (dénus algilanmaz).

KAPALI = LED 15 kapali (sinyal karti)

Numune pompasinin dénistni kontrol edin.

Roéle karti tGizerindeki Role 2'yi degistirin.

Pompa sensori sinyalini kontrol edin. DIGITAL INPUT
(DIJITAL GIRIS)DIGITAL INPUT (DIJITAL GIRIS)
meniisiindeki DI04'e bakin. BAKIM > TESHIS >
GIRIS/CIKIS DURUMU> DIJITAL GIRIS béliimiine
bakin.MAINTENANCE (BAKIM)DIAGNOSTICS
(TANILAMALAR)INPUT/OUTPUT STATUS (GIRIS/CIKIS
DURUMU)DIGITAL INPUT (DIJITAL GIRIS)

Numune pompasini degistirin. Bkz. Yedek parcalar ve
aksesuarlar sayfa 39

Daha fazla test icin TT001. BioTector Numune Pompasi
Durdurma Acik ve Kapali Uyarisi_Hizli Sorun Giderme
bilgi sayfasina bakin.
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Tablo 4 Sistem uyarilari (devami)

Mesaj

Aciklama

Nedeni ve ¢oziimii

64_ACID PUMP STOP
ON (ASIT POMPASI
DURDURMA ACIK)

Asit pompasi, dénis sensorl agik
olarak ayarliyken durmustur veya
doénus sensoriniin galismasi hatalidir
(surekli agik).

ACIK = LED 16 acik (sinyal karti)

65_ACID PUMP STOP
OFF (ASIT POMPASI
DURDURMA KAPAL)

Asit pompasi, donls sensori kapali
olarak ayarliyken durmustur veya
dénus sensorinin galismasi hatalidir
(d6nis algilanmaz).

KAPALI = LED 16 kapali (sinyal karti)

Asit pompasinin dénistni kontrol edin.

Pompa sensdru sinyalini kontrol edin. Sinyal kartindaki
LED 16'ya ve DIGITAL INPUT (DIJITAL GIRIS)
mendiisiindeki DI05'e bakin. BAKIM > TESHIS >
GIRIS/CIKIS DURUMU> DIJITAL GIRIS béliimiine
bakin.MAINTENANCE (BAKIM)DIAGNOSTICS
(TANILAMALAR)INPUT/OUTPUT STATUS (GIRIS/CIKIS
DURUMU)DIGITAL INPUT (DIJITAL GIRIS) Pompay!
degistirin.

66_BASE PUMP STOP
ON (BAZ POMPASI
DURDURMA ACIK)

Baz pompasi, donlis sensori agik
olarak ayarliyken durmustur veya
donlUs sensoérinin galismasi hataldir
(surekli agik).

ACIK = LED 17 acik (sinyal karti)

67_BASE PUMP STOP
OFF (BAZ POMPASI
DURDURMA KAPALLI)

Baz pompasi, donls sensori kapali
olarak ayarliyken durmustur veya
donuUs sensoérunun galismasi hataldir
(d6nils algilanmaz).

KAPALI = LED 17 kapali (sinyal karti)

Baz pompasinin déndsini kontrol edin.

Pompa sensori sinyalini kontrol edin. Sinyal kartindaki
LED 17'ye ve DIGITAL INPUT (DIJITAL GIRIS)
meniisiindeki DI06'ya bakin. BAKIM > TESHIS >
GIRIS/CIKIS DURUMU> DIJITAL GIRIS béliimiine
bakin.MAINTENANCE (BAKIM)DIAGNOSTICS
(TANILAMALAR)INPUT/OUTPUT STATUS (GIRIS/CIKIS
DURUMU)DIGITAL INPUT (DIJITAL GIRIS) Pompayi
degistirin.

68_N PUMP STOP ON
(N POMPASI
DURDURMA ACIK)

Azot pompasi, dénls sensori agik
olarak ayarliyken durmustur veya
donlUs sensoérundn galismasi hatahdir
(surekli agik).

ACIK = LED 8 agik (NP G/C kart)

69_N PUMP STOP OFF
(N POMPASI
DURDURMA KAPALI)

Azot pompasi, dénls sensori kapall
olarak ayarliyken durmustur veya
donuUs sensorunun galismasi hataldir
(donis algilanmaz).

KAPALI = LED 8 kapali (NP G/G
kartr)

Azot (N) pompasinin déniisiint kontrol edin.

NP G/C karti Gizerindeki Role 1'i degistirin.

Pompa sensoru sinyalini kontrol edin. NP G/C kartindaki
LED 8'e ve DIGITAL INPUT (DIJITAL GIRIS)
meniisiindeki DI33'e bakin. BAKIM > TESHIS >
GIRIS/CIKIS DURUMU> DIJITAL GIRIS béliimiine
bakin.MAINTENANCE (BAKIM)DIAGNOSTICS
(TANILAMALAR)INPUT/OUTPUT STATUS (GIRIS/CIKIS
DURUMU)DIGITAL INPUT (DIJITAL GIRIS) Pompayi
degistirin.

76_DCP WARN (DCP
UYARISI)

Analizér, DCP (cift hiicreli fotometre)
ile iletisim kuramaz.

Cift hiicreli fotometrenin glictinii kontrol edin. DCP
kartindaki LED'lerin agik olarak ayarlandigindan emin
olun. DCP veri kablosunun baglantilarini inceleyin.

77_DCP N SIG WARN
(DCP N SINYALI
UYARISI)

78_DCP N REF WARN
(DCP N REFERANSI
UYARISI)

TN DI suyu Uzerindeki azot
SIGNAL/REFERENCE
(SINYAL/REFERANS) kanali
Olguimleri fabrika dahilinde degildir.

TN DI suyunun kirli olmadigindan emin olun.

Ksenon lambanin ¢aligsmasini kontrol edin.

TN 6lgim hucresini temizleyin.

Cift hiicreli fotometredeki koaksiyel kablolari inceleyin.
READ DIW REF TEST (DIW REF OLCUM TESTI)
degerlerini incelemek icin SIGNAL/REFERENCE
(SINYAL/REFERANS) baslatin. Bkz. MAINTENANCE
(BAKIM) > DIAGNOSTICS (TANILAMALAR) > PROCESS

TEST (ISLEM TESTI) > READ DIW REF TEST (DIW REF
OLCUM TESTI).
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Sorun giderme

Tablo 4 Sistem uyarilari (devami)

Mesaj

Aciklama

Nedeni ve ¢oziimii

81_ATM PRESSURE
HIGH (ATMOSFER
BASINCI YUKSEK)

Atmosfer basinci sensori 6lglimu
115 kPa'dan fazladir. Atmosfer
basinci sensoéri 6lgimi 101,3 kPa'ya
ayarlanmistir (ariza galisma modu).

82_TM PRESSURE
LOW (ATMOSFER
BASINCI DUSUK)

Atmosfer basinci senséri 6lgimu
60 kPa'dan azdir. Atmosfer basinci
sensord 6lcimu 101,3 kPa'ya
ayarlanmistir (ariza ¢alisma modu).

meniisiinde ADC[05]ANALOG INPUT (ANALOG GIRIS)'i
inceleyin. Bkz. MAINTENANCE (BAKIM) >
DIAGNOSTICS (TANILAMALAR) > INPUT/OUTPUT
STATUS (GIRIS/CIKIS DURUMU) > ANALOG INPUT
(ANALOG GIRIS). Olciilen deger yaklasik 4 V olmalidir.

Basing sensoriniln ¢alismasi hatalidir.

Anakarti degistirin. Bkz. Yedek parcalar ve aksesuarlar
sayfa 39

83_SERVICE TIME
(SERVIS ZAMANI)

Servis gereklidir (180 gunlik aralik)

Gerekli servis gorevlerini tamamlayin. Ardindan, uyariyi
onaylamak icin servis sayacini sifirlayin. MAINTENANCE
(BAKIM) > DIAGNOSTICS (TANILAMALAR) > SERVICE
(SERVIS) > RESET SERVICE COUNTER (SERVIS
SAYACINI SIFIRLA) 6gesini segin.

84_SAMPLER ERROR
(NUMUNE ALICI
HATASI)

Numune alma cihazinda numune
disuk/yok veya hava basinci/vakum
dislk/yoktur.

Daha fazla bilgi igin numune alma cihazinin LCD ekranini
inceleyin. Numune alma cihazi kullanim kilavuzuna bakin.

114_1/0 WARNING (G/C
UYARISI)

MCP23S17 Girig/Cikis veri yolu
genisleticisi giplerinde yapilan
degisiklikler, otomatik olarak yapilan
periyodik kontroller sirasinda tespit
edilmistir. MCP23S17 Girig/Cikis veri
yolu genisleticisi giplerinin
okumalyazma kontrol kayitlari vardir.
Not: MCP23S17 Giris/Cikis veri yolu
genisleticisi ¢giplerinin okuma/yazma
kontrol kayitlari vardir.

Analizor istenen ve odlgilen yapilandirma kaydi degerleri
arasinda fark algiladiginda, SPI (seri gevre birimi araylizl)
veri yolundaki tim cihazlar sifirlanir ve otomatik olarak
yeniden baslatilir. OPERATION (CALISMA) > FAULT
ARCHIVE (ARIZA ARSIVI) égesini secin. Uyariyi
onaylayin ve teknik destege bildirin.

135_MODBUS WARN
(MODBUS UYARISI)

Dahili Modbus gdrevleri bilinmeyen bir
durumdadir.

Bu uyar verildiginde Modbus devresi otomatik olarak
yeniden baslar. Uyariyi onaylayin ve distributére ya da
Ureticiye bildirin. Uyari devam ederse ana karti degistirin.
Bkz. Yedek parcgalar ve aksesuarlar sayfa 39.

2.3 Bildirimler

Bildirimleri gérmek icin OPERATION (CALISMA) > FAULT ARCHIVE (ARIZA ARSIVi)
ogesini segin. Reaksiyon Verileri ekraninin sol Ust késesinde veya Reaktif Durumu
ekraninda "SYSTEM NOTE (SISTEM NOTU)" mesaiji gériintilendiginde, bir bildirim

gelmistir. Tablo 5 bélimiine bakin.

Tablo 5 Bildirimler

Mesaj

Aciklama

Coziim

85_LOW REAGENTS

(DUSUK REAKTIFLER) (uyar!
veya not olarak ayarlanabilir)

Hesaplanan reaktif seviyeleri,
reaktif kaplarinin disik seviyede
oldugunu belirtir.

Reaktifleri degistirin. Bkz. Reaktiflerin doldurulmasi veya
degistiriimesi sayfa 6.

Bir LOW REAGENTS (DUSUK REAKTIFLER) bildirimi
olusmadan 6nceki glin sayisini artirmak igin
MAINTENANCE (BAKIM) > COMMISSIONING
(ISLETMEYE ALMA) > REAGENTS MONITOR
(REAKTIF MONITORU) > LOW REAGENTS AT
(DUSUK REAKTIF GUNU) 6gesini segin.

86_POWER UP (GUCU
ACMA)

islemci giivenlik zamanlayicisi

guc verilmistir veya gug yeniden
baslatiimistir.

zaman asimindan sonra analizére

Bu bildirim otomatik olarak kabul edilir. Herhangi bir
islem yapilmasi gerekmez.
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Sorun giderme

Tablo 5 Bildirimler (devami)

Mesaj Aciklama Coziim

87_SERVICE TIME RESET Servis sayaci 180 gline Bu bildirim otomatik olarak kabul edilir. Herhangi bir
(SERVIS ZAMANI ayarlanmistir (varsayilan). islem yapiimasi gerekmez.

SIFIRLAMA) RESET SERVICE COUNTER

secilmigtir.

(SERVIS SAYACINI SIFIRLA)

122_SAMPLE FAULT
1 (NUMUNE ARIZASI 1)
123_SAMPLE FAULT
2 (NUMUNE ARIZASI 2)

124_SAMPLE FAULT
3 (NUMUNE ARIZASI 3)

géndermisgtir.

Harici bir cihaz, analiz cihazina bir | Numune kanalinin harici numune sivi seviyesini ve
numune hatasi girig sinyali numune sistemini inceleyin.

Harici numune izleme cihazini ve harici girig sinyali
kablolarini kontrol edin.

2.4 Bir arizadan once durum gec¢misinin gosterilmesi

Bir ariza olusmadan 6nce bazi analiz cihazi bilesenlerinin kisa durum gec¢cmigini gdsterir.
Varsayilan 0,0 degeri bilesen icin ariza olmadigini belirtir.

1.

2,

MAINTENANCE (BAKIM) > SYSTEM CONFIGURATION (SISTEM
YAPILANDIRMASI) > FAULT STATUS (ARIZA DURUMU) 6gesini segin.

Bir secenek belirleyin.

Secenek
02 FLOW (02 AKISI)

RELAY PCB FAULT
(ROLE PCB ARIZASI)

OZONE PCB FAULT
(OZON PCB ARIZASI)

CO2 ANALYZER FAULT
(CO2 ANALIZORU
ARIZASI)

BIOTECTOR
TEMPERATURE
(BIOTECTOR
SICAKLIGI)

COOLER
TEMPERATURE
(SoGuTUCU
SICAKLIGI)

Aciklama

MFC (kutle akis denetleyicisi) ayar noktasi degeri (birinci siitun)
ve MFC akig degeri (ikinci stun) igin 120 giris gosterir. Girigler
1 saniyelik araliklarla yapilir. Bir ariza meydana gelirse girigler
yeni bir ariza olusana kadar O2 FLOW (02 AKISI) arizasi
arsivinde tutulur.

Sinyal kartindaki S41 FLT terminaline giden 120 giris 6lgimuni
gOsterir. Bir ariza meydana gelirse kaydedilen sayi "1" olur.
Degerler, yeni bir ariza olusana kadar RELAY PCB FAULT (ROLE
PCB ARIZASI) arsivinde tutulur. Arizalarin ani bir ariza mi yoksa
aralikli bir ariza mi oldugunu belirlemek i¢in dlgtimleri kullanin.

Sinyal kartindaki S42 FLT 03 terminaline giden 120 giris
6lcimuna gosterir. Bir ariza meydana gelirse kaydedilen say1 "1"
olur. Degerler, yeni bir ariza olusana kadar OZONE PCB FAULT
(OZON PCB ARIZASI) arsivinde tutulur. Arizalarin ani bir ariza mi
yoksa aralikli bir ariza mi oldugunu belirlemek igin élgiimleri
kullanin.

Sinyal kartindaki S11 terminaline CO, analizériinden gelen

120 4-20 mA sinyali giris 6lcimunu gosterir. Degerler 2 saniyelik
araliklardir (toplam 4 dakika). Bir ariza meydana gelirse dlgimler
yeni bir ariza olusana kadar CO2 ANALYZER FAULT

(CO2 ANALIZORU ARIZASI) arsivinde tutulur.

Analizér sicakliginin 120 dlgimunu gosterir. Degerler 2 saniyelik
araliklardir (toplam 4 dakika). Bir ariza meydana gelirse ol¢iimler
yeni bir ariza olusana kadar BIOTECTOR TEMPERATURE
(BIOTECTOR SICAKLIGI) arizas! arsivinde tutulur.

Sogutucu sicakhginin 120 élgiminl gosterir. Degerler

10 saniyelik araliklardir (toplam 20 dakika). Bir ariza meydana
gelirse Olglim yeni bir ariza olusana kadar COOLER
TEMPERATURE (SOGUTUCU SICAKLIGI) arizas! arsivinde
tutulur.
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Bolum 3 Tanilama

3.1 Basing testinin yapilmasi

Analiz cihazinda gaz sizintisi olup olmadigini belirlemek igin bir basing testi yapin.

1.

MAINTENANCE (BAKIM) > DIAGNOSTICS (TANILAMALAR) > PROCESS TEST
(ISLEM TESTI) > PRESSURE TEST (BASING TESTI) 6gesini segin.

PRESSURE TEST (BASINC TESTI) 6gesini secin ve ardindan ¥ diigmesine basin.
Basing testi baslar (60 saniye). Asagidaki bilgiler gésterilir.

Parca
TIME (SAAT)

MFC SETPOINT
(MFC AYAR
NOKTASI)

MFC FLOW (MFC
AKISI)

STATUS (DURUM)

Aciklama
Test icin kalan zamani gdsterir.

Test igin kitle akis denetleyicisi (MFC) ayarini gosterir (varsayilan:
40 L/sa).

MFC'den akigi gosterir. Gaz sizintisi yoksa akis 25 saniye sonra
yavasca 0 L/sa degerine yaklasir.

Test sonuglarini gosterir.
TESTING (TEST EDILIYOR)—Test devam ediyor

PASS (BASARILI)—Testin sonunda MFC'den gelen akis 4 L/sa'dan
azdir (varsayilan).

WARNING (UYARI)—Testin sonunda MFC'den gelen akis 4 L/sa'dan
fazla ancak 6 L/sa'dan azdir (varsayilan).

FAIL (BASARISIZ)—Testin sonunda MFC'den gelen akis 6 L/sa'dan
fazladir (varsayilan).

Not: Testin varsayilan sinirlarini degistirmek icin MAINTENANCE
(BAKIM) > SYSTEM CONFIGURATION (SISTEM YAPILANDIRMASI)

>

SEQUENCE PROGRAM (SEKANS PROGRAMI) > PRESSURE/FLOW

TEST (BASING/AKIS TESTI) égesini segin.

3. Basing testi basarisiz olursa PRESSURIZE REACTOR (REAKTORE BASING
UYGULA) 6gesini segin ve ardindan sizintinin yerini bulmak igin v digmesine basin.
Daha uzun bir test bagslar (999 saniye).

3.2 Akis testinin yapilmasi

Gaz egzozunda veya numune ¢ikis hatlarinda tikaniklik olup olmadigini belirlemek igin bir
akis testi yapin.

1.

MAINTENANCE (BAKIM) > DIAGNOSTICS (TANILAMALAR) > PROCESS TEST
(ISLEM TESTI) > FLOW TEST (AKIS TESTI) 6gesini segin.

EXHAUST TEST (EGZOZ TESTI) 6gesini secin ve ardindan v diigmesine basin.
Akis testi baslar (30 saniye). Asagidaki bilgiler gosterilir.

Parca
TIME (SAAT)

MFC SETPOINT
(MFC AYAR
NOKTASI)

Aciklama
Test icin kalan zamani gdsterir.

Test icin kitle akis denetleyicisi (MFC) ayarini gosterir (varsayilan:
80 L/sa).

23



Tanilama

Parca Aciklama

MFC FLOW (MFC MFC'den akigi gosterir. Tikaniklik yoksa akis yaklasik 80 L/sa.

AKISI)

STATUS Test sonuglarini gosterir.

(DURUM) TESTING (TEST EDILIYOR)—Test devam ediyor
PASS (BASARILI)—Testin sonunda MFC'den gelen akis 72 L/sa
(varsayilan) degerinden fazladir.
WARNING (UYARI)—Testin sonunda MFC'den gelen akis 72 L/sa
degerinden az ancak 40 L/sa (varsayilan) dederinden fazladir.
FAIL (BASARISIZ)—Testin sonunda MFC'den gelen akis 40 L/sa
(varsayilan) degerinden azdir.

Not: Testin varsayilan sinirlarini degistirmek icin MAINTENANCE
(BAKIM) > SYSTEM CONFIGURATION (SISTEM YAPILANDIRMASI) >
SEQUENCE PROGRAM (SEKANS PROGRAMI) > PRESSURE/FLOW
TEST (BASINC/AKIS TESTI) égesini segin.

Egzoz testi basarisiz olursa EXHAUST FLOW (EGZOZ AKISI) 6desini segin ve
ardindan tikanikligin yerini bulmak i¢in ¥ digmesine basin (6r. egzoz valfinde). Daha
uzun bir test baglar (999 saniye).

SAMPLE OUT TEST (NUMUNE CIKIS TESTI) é6gesini segin ve ardindan v
dugmesine basin.

Numune c¢ikis testi baglatilir. Test, numune ¢ikis hatlarinda tikaniklik olup olmadigini
belirler.

Numune gikis testi basarisiz olursa SAMPLE OUT FLOW (NUMUNE CIKIS AKISI)
6desini secin ve ardindan tikanikligin yerini bulmak igin v diigmesine basin (6r.
numune ¢ikis valfinde). Daha uzun bir test baglar (999 saniye).

3.3 Ozon testinin yapilmasi

Ozon dretecinin dogru galisip galismadidini belirlemek igin bir ozon testi yapin.

1.

Ozon test cihazini analizore takin. T029. Evrensel bir ozon test cihazi kullanarak
BioTector B3500 ve B7000'de ozon seviyesini kontrol etme prosediri..

MAINTENANCE (BAKIM) > DIAGNOSTICS (TANILAMALAR) > PROCESS TEST
(ISLEM TESTI) > OZONE TEST (OZON TESTI) 6gesini segin.

START TEST (TESTi BASLAT) 6gesini segin.

Analizor bir basing testi gerceklestirir. Ardindan ozon Ureteci agik konuma ayarlanir.
Ekranda bir ozon uyari mesaji géruntilenir.

Test cihazindaki O ring kirildiginda STOP TEST (TESTiI DURDUR) égesini segin.

Analizor, ozon test cihazindan tiim ozonu gikarir (30 saniye). Test sonuglari ekranda
gorantulenir.

Parca Aciklama
TIME (SAAT) O-ringin kirilma siiresini gosterir.
STATUS Test sonuglarini gést_er_ir.
(DURUM) TESTING (TEST EDILIYOR)—Test devam ediyor
PASS (BASARILI)—O-ringin kirilma suresi 18 saniyeden azdir (varsayilan).

LOW OZONE (DUSUK OZON)—O-ringin kirilma siiresi 18 saniyeden uzun
ancak 60 saniyeden kisadir (varsayilan).
FAIL (BASARISIZ)—O-ring'in kirllma suresi 60 saniyeden uzundur.

Not: Testin varsayilan sinirlarini degistirmek icin MAINTENANCE (BAKIM) >
SYSTEM CONFIGURATION (SISTEM YAPILANDIRMASI) > FAULT SETUP
(ARIZA AYARI) > OZONE TEST TIME (OZON TESTI SURESI) égesini
segin.
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3.4 Numune pompasi testinin yapiimasi

Her numune akigi igin numune pompasinin dogru ileri ve geri hareket surelerini
belirlemek Uzere bir numune pompasi testi yapin.

1. MAINTENANCE (BAKIM) > DIAGNOSTICS (TANILAMALAR) > PROCESS TEST
(ISLEM TESTI) > SAMPLE PUMP TEST (NUMUNE POMPASI TESTI) 6gesini segin.

2. Bir segenek belirleyin.

Secenek
VALVE (VALF)

PUMP FORWARD
TEST (POMPA
iLERI TESTI)

PUMP REVERSE
TEST (POMPA
GERI TESTI)

SAMPLE PUMP
(NUMUNE
POMPASI)

3.5 pH testinin yapilmasi

Aciklama

Test icin kullanilan NUMUNE veya MANUEL baglanti elemanini ayarlar.
Ornegin, NUMUNE 1 baglanti elemanini segmek igin STREAM VALVE
(AKIS VALFI) 1'i segcin.

Numune pompasini ileri yénde ¢aligtirir.
Not: Numune hatlarini bosaltmak i¢in énce PUMP REVERSE TEST

(POMPA GERI TEST_I') Ggesini segin, ardindan PUMP FORWARD
TEST (POMPA ILERI TESTI) 6gesini segin.

1. Numune, numune (ARS) valfinden gectiginde ve numune analiz
cihazinin yan tarafindaki tahliye hortumuna damladiginda
zamanlayiciyr durdurmak igin € diigmesine basin.

2. Ekranda goriinen zamani kaydedin. Zaman, segilen akis i¢in dogru
ileri suredir.

Numune pompasini ters yonde caligtirir.

Numune hatlar ve oksitlenmis numune yakalama kabi/temizleme
haznesi bosaldiginda zamanlayiciyr durdurmak igin €2 digmesine
basin.

2. Ekranda gérinen zamani kaydedin. Zaman, numune pompasi igin
dogdru geri suredir.

Her bir numune akisinin ileri ve geri hareket surelerini ayarlamak igin
MAINTENANCE (BAKIM) > COMMISSIONING (ISLETMEYE ALMA) >
SAMPLE PUMP (NUMUNE POMPASI) menustine gider.

ADIKKAT

kullanilan kimyasallara uygun tiim kisisel koruma ekipmanlarini kullanin. Glvenlik

f Kimyasal maddelere maruz kalma tehlikesi. Laboratuvar guvenlik talimatlarina uyun ve
protokolleri icin mevcut guvenlik veri sayfalarina (MSDS/SDS) bagvurun.

ADIKKAT

Kimyasal maddelere maruz kalma tehlikesi. Kimyasal maddeleri ve atiklar yerel,
bélgesel ve ulusal yénetmeliklere uygun sekilde atin.

Reaktordeki ¢ozeltinin pH degerinin, reaksiyonun farkli adimlarinda dogru olup olmadigini
belirlemek igin bir pH testi yapin.

Gerekli arag gerecler:

* pHkagidi
e Cam beher kabi

+ Kisisel koruyucu ekipman (bkz. MSDS/SDS)
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© No o

Guvenlik veri sayfasinda (MSDS/SDS) belirtilen kisisel koruyucu ekipmani giyin.
MAINTENANCE (BAKIM) > DIAGNOSTICS (TANILAMALAR) > PROCESS TEST
(ISLEM TESTI) > pH TEST (pH TESTI) 6gesini segin.

RANGE,VALVE (ARALIK,VALF) 6gesini segin.

Test igin kullanilacak ¢alisma araligini (6r. 1) ve akigi (6r. STREAM (AKIS) 1)
ayarlayin.

Calisma araligini gormek icin OPERATION (CALISMA) > SYSTEM RANGE DATA
(SISTEM ARALIGI VERILERI) ekranina bakin. Numune akigl igin normal dlgiimlere
uygun c¢alisma araligini segin.

MODE (MOD) 6gesini segin.

Test modunu segin (6r. TIK+TOK veya TK).

START TEST (TESTi BASLAT) 6gesini segin.

Onceki reaksiyonun normal sekilde tamamlandigini onaylamak igin tekrar v
digmesine basin.

Analizor agsagidaki islemleri sirayla gergeklestirir:

* Normal bir baslatma yaklasik 210 saniye iginde tamamlanir (ozon tahliyesi,
reaktor tahliyesi, basing testi ve akis testi).

+  Numuneyi ve TiK asidini reaktére ekler. Ardindan program duraklar ve bdylece
TiK pH degeri kullanici tarafindan élgiilebilir.

» Baz reaktifi reaktérdeki sollisyonun icine ekler. Ardindan program duraklar ve
bdylece baz pH degeri kullanici tarafindan élgulebilir.

+ TOK asidini reaktdrdeki solisyonun igine ekler. Ardindan program duraklar ve
bdylece pH degderi kullanici tarafindan olgilebilir.

* Reaktor ve CO, analizéri tahliye agsamasi tamamlanir.

Ekranda "TEST TIC pH (TiK pH'INI TEST ET)" gériintiilendiginde bir segenek
belirleyin.

Segenek Aciklama
TAKE SAMPLE Numune ¢ikis valfini 0,1 saniye boyunca acik konuma getirir.
(NUMUNE AL) Numune ¢ikis hattindan eski numuneyi ¢ikarmak icin TAKE SAMPLE

(NUMUNE AL) 6gesini dort kez segin ve ardindan cam beher kabina
bir numune alin. Numunenin pH degerini belirlemek i¢in bir pH kagidi
kullanin. Beklenen pH degeri ekranda gdruntulenir.

Not: Numune alindiginda reaktérde olusan hacim kaybi, bir sonraki
adimda alinan numunelerin pH'i lizerinde olumsuz bir etkiye neden
olabilir. En iyi dogruluk igin pH testi sirasinda yalnizca bir numune alin,
ardindan testi tamamlayin. pH testini tekrar baslatin ve farkli bir
adimda (6r. TEST BASE pH (BAZ pH'INI TEST ET)) bir numune alin.

CONTINUE TO Analizor, programin bir sonraki adimina geger.
NEXT PHASE

(SONRAKI

ASAMAYA GEC)

STOP TEST (TESTI Analizoér programin son adimi olan reaktér tahliyesine gider.
DURDUR)

10. Ekranda "TEST BASE pH (BAZ pH'INI TEST ET)" goruntilendiginde bir secenek

1.

belirleyin. Segenekler 6nceki adimla aynidir.

Ekranda "TEST TOC pH (TOK pH'INI TEST ET)" gérintilendiginde bir segenek
belirleyin. Segenekler 6nceki adimla aynidir.

12. "CONFIRM ALL TUBES RE-CONNECTED (TUM HORTUMLARIN YENIDEN

BAGLANDIGINI DOGRULA)" mesaiji gériintiilendiginde onaylamak igin v diigmesine
basin.

Reaktor ve CO, analizdru tahliye asamasi biter.
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3.6 Sivi fazi testi yapma

Sivi fazi analizinin dogru sekilde yapilip yapiimadigini tespit etmek icin sivi fazi testi
yapin.
MAINTENANCE (BAKIM) > DIAGNOSTICS (TANILAMALAR) > PROCESS TEST
(ISLEM TESTI) 6gesini segin.

Asagi kaydirarak LIQUID PHASE PROCESS TEST (SIVI FAZI iISLEM TESTI)

1.

o6gesine gelin.

Bir segenek belirleyin.

Secgenek

PURGE CELLS
TEST (HUCRE
TAHLIYE TESTI)

CLEAN CELLS
TEST (HUCRE
TEMIZLEME
TESTI)

READ DIW REF
TEST (DIW REF
OLGUM TESTI)

READ TN SMPL
TEST (TA
NUMUNE
OLcUM TESTI)

Aciklama

Sivi fazi analizinin hiicre tahliye adimini baglatir. Test, oksitlenmis
numune toplama kabinin ve TN &lgim hucresinin icerigini ¢ikarir.

Not: Testin sonunda &l¢iim hiicresi deiyonize suyla doldurulmaz.

Sivi fazi analizinin hiicre temizleme adimini baslatir. Test, oksitlenmis
numune yakalama kabi ve TA élgim hucresinin icindekileri bogaltir.
Ardindan, TA temizleme sivisi TN dlgim hlicresine girer. Temizleme
kaplari temizlenir.

Testin sonunda 6lguim hicresi ve numune hatlari deiyonize suyla yikanir.

Deiyonize suda referans 6lgimi dongusiini baslatir.

Test, TA 6lgiim hticresinin igindekileri bosaltir. Ardindan, TA 6lgim
hiicresine deiyonize su girer. TN 6lgiim hiicresindeki deiyonize su, gift
hiicreli fotometre (DCP) modiiliinde élgiiliir. Olgiim, normal bir reaksiyon
prosediriyle ayni sekilde yapilir.

Testin sonunda, asagidaki 6geler ekranda gdsterilir:

N SIG (N SiN) : Sinyal dalga boyundaki (217 nm) azot yogunlugu élciimi
ve yiizde (%) bazinda yodunluk degeri2.

N REF : Referans dalga boyundaki (265 nm) azot yogdunlugu olgimi ve
ylzde (%) bazinda yogunluk degeri.

S/R RATIO (S/R ORANI) : Azot igin sinyal-referans orani

Olgiimler tamamlandi§inda, analiz cihazi TA élgiim hiicresinin icindekileri
bosaltir.

Not: % bazinda yogunluk degerleri, hata esigdi icinde (yani %50'den fazla
ve %150'den az) olmalidir.

Bu segenegi belirlemeden énce OPERATION (CALISMA) >
START,STOP (BASLAT,DURDUR) > FINISH & STOP (BITIR VE
DURDUR)&gesini segin. Oksitlenmis numune yakalama kabinin siviyla
dolu oldugundan emin olun.

TA numune 6lgimi déngusuni baslatir. Test, dlgim hicresinin
icindekileri bosaltir. Daha sonra oksitlenmis numune yakalama kabindaki
(OSCP) numune TN 6&lgiim hiicresine gider ve cift hiicreli fotometre
modiiliinde élgiilir. Olgiim, normal bir reaksiyon prosediiriiyle ayni
sekilde yapilir.

Testin sonunda, asagidaki 6geler ekranda gdsterilir:

N SIG (N SiN) : Sinyal dalga boyundaki (217 nm) azot yogunlugu élcimi
N REF : Referans dalga boyundaki (265 nm) azot yogunlugu olgimi
S/R RATIO (S/R ORANI) : Azot igin sinyal-referans orani

Not: % bazinda yodunluk degeri hesaplanmaz (%0 olarak gdsterilir).

Olgiimler tamamlandiginda, analiz cihazi TA 6lgiim hiicresinin icindekileri
bosaltir.

2 % yogunluk degeri, test ve fabrika 6lglimii degerinden hesaplanir.
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3.7 Oksidasyon analizi simulasyonlarinin yapilmasi

Bir bilesenin (6r. pompalar, valfler ve kutle akisi kontrol cihazi) dogru ¢alisip
calismadigini belirlemek i¢in oksidasyon analizi simulasyonlari yapin.

Not: Bir bilesen her etkinlestirildiginde analizér, analizériin zarar gérmesini 6nlemek icin diger
cihazlarin galismasini gerektigi sekilde durdurur.

Menuden ¢ikmak i¢in Geri tusuna basildidinda, analizér bir pompa senkronizasyon iglemi
gerceklestirir.

1.

MAINTENANCE (BAKIM) > DIAGNOSTICS (TANILAMALAR) > SIMULATE
(SIMULASYON) > OXIDATION PHASE SIM (OKSIDASYON FAZI SiM) égesini

segin.

Analiz cihazi bilegsenlerinin durumu gdosterilir.

Bir segenek belirleyin.

Bir bilesen agikken, bilesen adinin gérintilenmesinden énce ekranda bir yildiz (*)

isareti gérunar.

Not: Bu menlideki ayarlarda yapilan degisiklikler kaydedilmez.

Secgenek
MFC

OZONE GENERATOR
(OZON URETECI)

ACID PUMP (ASIT
POMPASI)

ACID VALVE (ASIT
VALFi)

BASE PUMP (BAZ
POMPASI)

BASE VALVE (BAZ
VALFi)

SAMPLE VALVE
(NUMUNE VALFi)

SAMPLE PUMP
(NUMUNE POMPASI)

INJECTION VALVE
(ENJEKSIYON VALFi)

Aciklama

Kutle akis denetleyicisi (MFC) akisini ayarlar (6r. 40 L/sa). Akisi
ayarlayin. Kitle akis denetleyicisini (MFC) baslatmak icin v
diigmesine basin. Olgiilen akis ekranin tist kisminda gosterilir.
Not: Gésterilen akis 0,0 L/sa ise MFC kapalidir.

Ozon Uretecini agar veya kapatir.

Not: Glivenlik agisindan ozon lretecini Agik konuma
getirmeden &nce bir basing testi yapilir. Gaz sizintisi tespit
edilirse ozon jeneratérii A¢ik konuma getirilmez.

Asit pompasini agar veya kapatir. Darbe sayisini (/2 devir)
ayarlar.

Pompa caligirken gercek darbe siresi (harici braketler) ve
ayarlanan darbe siresi (dahili braketler) gérintilenir.

Asit valfini agar veya kapatir.

Baz pompasini agar veya kapatir. Darbe sayisini (2 devir)
ayarlar.

Pompa caligirken gergek darbe siiresi (harici braketler) ve
ayarlanan darbe siresi (dahili braketler) goriintilenir.

Baz valfini agar veya kapatir.

Numune (ARS) valfini secilen konuma getirir. Segenekler:
SEN1 (baypas igin numune pompasi), SEN2 (reaktore giden
numune pompasi) veya SEN3 (reaktdre giden asit veya baz).

Numune pompasini segili galisma moduna getirir. Segenekler:
FWD (ILERI) (ileri), REV (GERI) (geri), P-FWD (P-ILERI) (darbe
kontrol ileri) veya P-REV (P-GERI) (darbe kontrol geri).

P-FWD (P-ILERI) veya P-REV (P-GERI) segilirse darbe sayisini
(pompa silindirinin %2 devri) ayarlar.

Pompa caligirken gergek darbe siiresi (harici braketler) ve
ayarlanan darbe siresi (dahili braketler) gorintilenir.

Enjeksiyon valfini acar veya kapatir.
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Secgenek

CIRCULATION PUMP
(SIRKULASYON
POMPASI)

SAMPLE OUT VALVE
(NUMUNE CIKIS VALFi)

EXHAUST VALVE
(EGZOZ VALFi)

CLEANING VALVE
(TEMIZLEME VALFI)

CALIBRATION VALVE
(KALIBRASYON VALFI)
(opsiyonel)

STREAM VALVE (AKIS
VALFi)

MANUAL VALVE
(MANUEL VALF)

COOLER (SOGUTUCU)

LEAK DETECTOR
(SIZINTI DEDEKTORU)

FAN

SAMPLER FILL (NUMUNE

ALICI DOLUMU)

SAMPLER EMPTY
(NUMUNE ALICI BOS)

SAMPLE SENSOR
(NUMUNE SENSORU)

INPUT/OUTPUT STATUS
(GIRIS/GIKIS DURUMU)

Aciklama

Sirklilasyon pompasini acar veya kapatir.

Numune ¢ikis valfini agar veya kapatir.
Egzoz valfini agar veya kapatir.
Temizleme valfini acar veya kapatir.

Sifir veya aralik kalibrasyon valfini agar veya kapatir.
Secenekler: ZERO (Sifir), SPAN (ARALIK) veya OFF (KAPALI).

Numune akis valfini agar veya kapatir. Akis valfinin numarasini
secin. Tek seferde yalnizca bir akis valfi acik olarak
ayarlanabilir.

Not: Akis valfleri programlanabilir rélelerden veya akis
genigletme (yardimci) kartindan kontrol edilebilir.

Manuel valfi agar veya kapatir. Manuel valfi segin. Tek seferde
yalnizca bir manuel valf acik olarak ayarlanabilir.

Sogutucu rélesinin dogru ¢alisip ¢alismadigini belirlemek igin
sogutucuyu acik, kapali veya otomatik olarak ayarlar.

LEAK DETECTOR (SIZINTI DEDEKTORU) segenegi
isaretlenemez. Sivi Sizintisi Dedektori alarm giriginin durumu
ekranda gorintilenir.

Fan rolesinin dogru ¢aligip galismadigini belirlemek igin fani
acik, kapali veya otomatik olarak ayarlar. Analizér sicaklik
degeri ekranda géruntulenir.

FAN AUTO (OTOMATIK) olarak ayarlandiginda, analizér,
analizér sicakligi 25°C'nin altinda oldugunda fani kapali konuma
getirir. Analizdr sicakligi 25°C'nin Uzerinde oldugunda fan
sirekli olarak galisir.

Numune aliclyl doldurma sinyalini agik veya kapali olarak
ayarlar. Sinyal, kapali olarak ayarlanana kadar agik kalir.

Numune aliciyi agik veya kapall konuma getiren sinyali ayarlar.
Sinyal 5 saniye boyunca acik kalir.

SAMPLE SENSOR (NUMUNE SENSORU) segenegi
isaretlenemez. Numune sensorinin durumu ekranda
gOruntulenir.

MAINTENANCE (BAKIM) > DIAGNOSTICS (TANILAMALAR) >
INPUT/OUTPUT STATUS (GIRIS/CIKIS DURUMU) meniisiine
gider. INPUT/OUTPUT STATUS (GIRIS/CIKIS DURUMU)
menusu dijital girigler, dijital ¢ikislar, analog girisler ve analog
cikislarin kosullarini gésterir.

3.8 Sivi analizi simulasyonlari yapma

Bir bilesenin (6r. pompa, valf ve lamba) dogru ¢alisip calismadigini tespit etmek icin sivi
adimi simulasyonlari yapin.

Not: Bir bilesen her etkinlestirildiginde analizér, analizériin zarar gérmesini 6nlemek igin diger
cihazlarin ¢alismasini gerektigi sekilde durdurur.
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1. MAINTENANCE (BAKIM) > DIAGNOSTICS (TANILAMALAR) > SIMULATE
(SIMULASYON) > LIQUID PHASE SIM (SIVI FAZI SiM) édesini segin.
Analiz cihazi bilesenlerinin durumu gosterilir. Buna ek olarak, azot igin sinyal-referans
orani (S/R) ile azot igin sinyal (S) yogunlugu ve referans (R) yogunlugu olgtiimleri de
ekranda gosterilir.

Not: Yeni yogunluk ve oran éigiimleri yalnizca ¢ift hticreli fotometredeki dedektériler
kullanildiginda ekranda gésterilir.

2. Bir secenek belirleyin.

Bir bilesen agikken, bilesen adi gériintilenmeden dnce ekranda yildiz (*) isareti
gOsterilir.
Not: Bu menlideki ayarlarda yapilan degisiklikler kaydedilmez.

Secenek Aciklama

XENON LAMP (KSENON Ksenon lambayi agar veya kapatir.

LAMBA)

NP SAMPLE VALVE (NP AF numune valfini agar veya kapatir.

NUMUNE VALFI)

DI WATER VALVE (DI SU Deiyonize su valfini agar veya kapatir.

VALFI)

TN CLEANING VALVE (TN TA temizleme valfini agar veya kapatir.

TEMIZLEME VALFI)

N PUMP (N POMPASI) Azot (N) pompasini segili calisma moduna getirir. Secenekler:

P-FWD (P-ILERI) (darbe kontrolii ileri) ve P-REV (P-GERI)
(darbe kontroll geri). Darbe sayisini (pompa silindirinin %2
devri) ayarlar.

DCP LEAK DETECTOR DCP LEAK DETECTOR (DCP SIZINTI DEDEKTORU)

(DCP SIZINTI segenegi belirlenemez. ikili fotometre igin CHF sizinti

DEDEKTORU) dedektdri alarm girisinin durumu ekranda gosterilir. ON
(AGIK): ikili hiicre fotometresinde sivi sizintisi var. OFF
(KAPALI): Sizinti yok.

CLEANING VALVE Temizleme valfini agar veya kapatir.
(TEMIZLEME VALFI)

SAMPLE PUMP (NUMUNE Numune pompasini segili calisma moduna getirir. Segenekler:
POMPASI) FWD (ILERI) (ileri), REV (GERI) (geri), P-FWD (P-ILERI)
(darbe kontrolii ileri) veya P-REV (P-GERI) (darbe kontrolii
geri).
P-FWD (P-ILERI) veya P-REV (P-GERI) segildiginde darbe
sayisini (pompa silindirinin %2 devri) ayarlar.
Pompa caligirken gercek darbe siiresi (harici braketler) ve
ayarlanan darbe siresi (dahili braketler) gorintilenir.

INPUT/OUTPUT STATUS  MAINTENANCE (BAKIM) > DIAGNOSTICS (TANILAMALAR) >

(GIRIS/GIKIS DURUMU) INPUT/OUTPUT STATUS (GIRIS/CIKIS DURUMU) meniisiine
gider. INPUT/OUTPUT STATUS (GIRIS/CIKIS DURUMU)
menUsu dijital giriglerin, dijital ¢ikislarin, analog girislerin ve
analog ¢ikiglarin durumunu gosterir.

3.9 Role veya 4-20 mA cikis testi yapiimasi

Roélenin ve 4-20 mA ¢ikisinin ¢alismasinin dogru olup olmadidini belirlemek igin bir sinyal
simulasyonu yapin.
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1. MAINTENANCE (BAKIM) > DIAGNOSTICS (TANILAMALAR) > SIGNAL SIMULATE
(SINYAL SIMULASYONU) 6gesini segin.

2. Bir segenek belirleyin.

Secgenek
COMMON FAULT (GENEL

Aciklama
FAULT (ARIZA) rolesini Agik olarak ayarlar.

ARIZA)

ALARM 1 -6
CHANNEL (KANAL) 1 -6

STM ALARM (STM ALARMI)

1-6

SAMPLE FAULT (NUMUNE

ARIZASI)1 -6

SYNC RELAY (SENK ROLESI)

SAMPLE STATUS (NUMUNE

DURUMU) 1 -6

CAL SIGNAL (KAL SINYALI)

MAINT SIGNAL (BAKIM
SINYALI)

STOP (DURDUR)
FAULT (ARIZA)

FAULT OR WARN (ARIZA
VEYA UYARI)

WARNING (UYARI)

NOTE (NOT)

MAN MODE TRIG (MAN
MODU TRIG)

4-20mA CHNG (4-20 mA
DEGISIKLIK)

4-20mA CHNG (4-20 mA
DEGISIKLIK) 1 -6

4-20mA READ (4-20 mA
OKUMA)

INPUT/OUTPUT STATUS
(GIRIS/CIKIS DURUMU)

Not: Ariza rélesinin normalde enerji verilmig (kapall) ya da
normalde enerjisi kesilmis (agik) olarak ayarlanip
ayarlanmadigini belirlemek igin Kurulum ve Caligtirma
Kilavuzu'ndaki COMMON FAULT (GENEL ARIZA)
béliimiinde bulunan COMMON FAULT (GENEL ARIZA)
ayarina bakin.

Yapilandiriimigsa ALARM rélesini Agik olarak ayarlar.

4 - 20 mA cikigini (6r. CHANNEL (KANAL) 1) secilen 4 -
20 mA sinyaline ayarlar.

Yapilandiriimissa STM ALARM (STM ALARMI) rélesini
Aclik olarak ayarlar.

Yapilandirildiysa belirtilen bir akig igcin SAMPLE FAULT
(NUMUNE ARIZASI) rolesini agik olarak ayarlar.

Yapilandiriimigsa SYNC (SENK) rélesini Agik olarak
ayarlar.

Yapilandirildiysa belirtilen bir akis icin SAMPLE STATUS
(NUMUNE DURUMU) rélesini agik olarak ayarlar.

Yapilandiriimigsa CAL SIGNAL (KAL SINYALI) rélesini
Acik olarak ayarlar.

Yapilandirimissa MAINT SIGNAL (BAKIM SINYALI)
rélesini Acik olarak ayarlar.

Yapilandirimissa STOP (DURDUR) rélesini Agik olarak
ayarlar.

Yapilandiriimigssa FAULT (ARIZA) rélesini Agik olarak
ayarlar.

Yapilandiriimigsa FAULT OR WARN (ARIZA VEYA UYARI)
rélesini Acik olarak ayarlar.

Yapilandiriimissa WARNING (UYARI) rélesini Acik olarak
ayarlar.

Yapilandiriimigsa NOTE (NOT) rélesini Agik olarak ayarlar.

Yapilandirimigsa MAN MODE TRIG (MAN MODU TRIG)
rélesini Agik olarak ayarlar.

Yapilandiriimigsa 4-20mA CHNG (4-20 mA DEGISIKLIK)
rélesini Acik olarak ayarlar.

Yapilandirildiysa belirli bir akis igin 4-20mA CHNG
(4-20 mA DEGISIKLIK)1 - 6 rélesini agik olarak ayarlar.

Yapilandiriimigsa 4-20mA READ (4-20 mA OKUMA)
rélesini Agik olarak ayarlar.

MAINTENANCE (BAKIM) > DIAGNOSTICS
(TANILAMALAR) > INPUT/OUTPUT STATUS
(GIRIS/CIKIS DURUMU) meniisiine gider. INPUT/OUTPUT
STATUS (GIRIS/CIKIS DURUMU) meniisii dijital girigler,
dijital ¢ikiglar, analog girigler ve analog ¢ikiglarin kosullarini
gosterir.
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3.10 Giris ve ¢ikis durumunun gosterilmesi

Calismalarini incelemek icin dijital girislerdeki, dijital ¢ikislardaki, analog girislerdeki ve
analog cikislardaki sinyalleri gésterin.

1. MAINTENANCE (BAKIM) > DIAGNOSTICS (TANILAMALAR) > INPUT/OUTPUT
STATUS (GIRIS/CIKIS DURUMU) &égesini segin.

2. Bir segenek belirleyin.

Secenek Aciklama

DIGITAL Dijital girislerde dijital sinyali gosterir (1 = etkin, 0 = etkin degil). Ardindan iki
INPUT basamak gelen "DI" kisaltmasi dijital girigleri belirtir. Ornegin DI09, Dijital
(DIJITAL Girig 9'dur.

GIRIS) Dijital giris numarasinin ardindan giristeki dijital sinyal ve fonksiyon gelir.

"[PROGRAMMABLE] (PROGRAMLANABILIR)" ifadesi yapilandirilabilir
dijital girigleri tanimlar.

Not: DI09 giris tusudur. DI09'daki dijital sinyali 1 olarak dedistirmek igin
enter tugunu basili tutun.

DIGITAL Dijital gikislardaki dijital sinyali gosterir (1 = etkin, 0 = etkin degil). Ardindan
OUTPUT iki basamak gelen "DO" kisaltmas: dijital gikislari belirtir. Ornegin, DO21,
(DIJITAL Dijital Cikis 21'dir.

CIKI9) Dijital ¢ikis numarasinin ardindan ¢ikistaki dijital sinyal ve fonksiyon gelir.

"[PROGRAMMABLE] (PROGRAMLANABILIR)" ifadesi yapilandirilabilir
dijital ¢ikislar tanimlar.

Not: Analizér Acik olarak ayarlandiginda tiim dijital ¢cikislar O olarak
ayarlanir.

Not: DO21'de sogutucu agikken 1, sogutucu kapaliyken 0 dijital sinyali
bulunur. Sogutucu yaklagik 3 saniye galigir ve ardindan 7 saniye boyunca

kapali kalir.
ANALOG ADC donustiricu dijital degerini, giris gerilimini ve her analog girisin islevini
INPUT gOsterir. Analizér 12 bit ADC kullanir, bu nedenle dijital deger araligi O ila
(ANALOG 4095'tir. Girig gerilimi araligi 0 - 5,00 V'dir.
GIRIS)
ANALOG DAC doénusturict dijital degerini, ¢ikis gerilimini ve her analog ¢ikisin
OUTPUT islevini gésterir. Analizér 12 bit DAC kullanir, bu nedenle dijital deger aralgi
(ANALOG 0 ila 4095'dir. Cikis gerilimi arahgi 0 - 10,00 V'dir.
CIKIS)

3.11 Modbus durumunun gosterilmesi
1. MAINTENANCE (BAKIM) > DIAGNOSTICS (TANILAMALAR) > MODBUS STATUS

(MODBUS DURUMU) 6gesini segin.
2. Bir secenek belirleyin.

Segenek Aciklama
MODE (MOD) BIOTECTOR olan Modbus ¢alisma modunu gdsterir.

DEVICE BUS ADDRESS (AYGIT Cihazin Modbus adresini gdsterir.
VERI YOLU ADRESI)

BUS MESSAGE COUNT (VERI Dogru sekilde alinan ve cihazin Modbus adresine

YOLU MESAJI SAYISI) gonderilen Modbus mesajlarinin sayisini gosterir.
Not: Sayi 65.535 oldugunda, alinan bir sonraki mesaj
saylyi 1'e ayarlar.
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Segenek Aciklama
BUS COM ERROR COUNT (BUS  Modbus'un bozuk aldigi veya tam olarak alamadigi
COM HATA SAYISI) Modbus mesaijlarinin sayisini gosterir.

Not: Sayi 65.535 oldugunda, alinan bir sonraki mesaj
saylyi 1'e ayarlar.

MANUFACTURE ID (URETICI Aygitin Uretici kimligini gdsterir (6r., Hach igin 1).
KIMLIGI)
DEVICE ID (AYGIT KIiMLIGI) Girilmis olmasi halinde aygitin sinifini veya ailesini

gosterir (varsayilan: 1234).

SERIAL NUMBER (Seri Numarasi) Cihazin seri numarasini gosterir.

LOCATION TAG (KONUM Cihazin konumunu gosterir.

ETIKETI)

FIRMWARE REV (BELLENIM Aygitta yukld olan Grtin yazilimi revizyonunu gdsterir.
REVIZYONU)

REGISTERS MAP REV (KAYIT Aygit tarafindan kullanilan Modbus kaydi harita
HARITASI REVIZYONU) surimuna gosterir. Gelismis Yapilandirma Kilavuzu

icindeki Modbus kaydi haritalarina bakin.

MenU seceneklerinden sonra, en son alinan (RX) ve iletilen (TX) Modbus mesajinin ilk
17 bayti gosterilir.

3.12 Modbus sorun giderme

1.

Cihaz veri yolu adresinin dogru oldugundan emin olun. Kurulum ve Calistirma
Kilavuzu'nda Modbus ayarlarini yapilandirma bélimiine bakin.
Kayit adresinin (5 haneli kod) dogru oldugundan emin olun.

MAINTENANCE (BAKIM) > DIAGNOSTICS (TANILAMALAR) > MODBUS STATUS
(MODBUS DURUMU) > BUS COM ERROR COUNT (BUS COM HATA SAYISI)
6gdesini segin. Veri yolu aktarim hatasi sayisina bakin.

Analizériin gegersiz veya tam olarak alinmamis Modbus mesajini her okuyusunda
veri yolu hata sayisi artmaldir.

Not: Cihaza ydnelik olmayan gecgerli mesajlar hata sayisini artirmaz.

Modbus RTU secgenegi igin D+ terminaline bagl kablonun, veri yolu bosta oldugunda
D- terminaline bagl kabloya kiyasla pozitif 6n yUkli oldugundan emin olun.

Veri yolunu sonlandirmak i¢in veri yolunun sonunda, ana kartin J15'ine bir atlama teli
takili oldugundan emin olun. Ana kart, paslanmaz celik kapagdin arkasindaki
elektronik muhafazada bulunur.

Modbus TCP secenegi icin web arabirimini agin. Kurulum ve Calistirma Kilavuzu'nda
Modbus TCP/IP modiiliinii yapilandirma bdlimine bakin. Web arabirimi agiimazsa
asagidaki adimlari uygulayin:

a. Ag ayarlarinin dogru oldugundan emin olun.

b. Ethernet kablosu konektorlerinin Ethernet baglanti noktalarina tam olarak
takildigindan emin olun.

c. Modbus TCP/IP (RJ45) konektort LED'inin yesil oldugundan emin olun.
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Bolum 4 Analiz muhafazasi

Sekil 2, analiz muhafazasindaki pompalari ve bilesenleri gosterir. Sekil 3, analiz

muhafazasindaki valfleri gésterir.

Sekil 2 Analiz muhafazasi—Pompalar ve bilesenler

NF300 circulation pump, P2 (NF300 devridaim pompasi,
P2)

8 CO, analyzer (CO2 analizérii)

Reactor (Reaktor)

9 Sample pump (Numune pompasi)

Cooler (Sogutucu)

10 Oksitlenmis numune yakalama kabi/temizleme kabi

Ozone generator (Ozon Ureteci)

11 Acid pump (Asit pompasi)

a|h|WON

Mass flow controller (MFC) [Kutle akisi kontrol cihazi
(MFC)]

12 Base pump (baz pompasi)

»

Ozone destructor (Ozon pargalayici)

7 Oxygen regulator (Oksijen regulatori)

13 Nitrogen (N) pump, LP1 [Nitrojen (N) pompasi, LP1]
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Sekil 3 Analiz muhafazasi—Valfler

Sample out valve, MV5 (Numune gikis valfi, MV5)

8 NP sample valve, LV3 (NP numune valfi, LV3)

Acid valve, MV6 (Asit valfi, MV6)

9 DI water valve, LV2 (DI su valfi, LV2)

Base valve (optional) [Baz valfi (istege bagli)]

10 TN cleaning valve, LV1 (TN temizleme valfi, LV1)

AW IN| =

Sample (ARS) valve, MV4 [Numune (ARS) valfi, MV4]

11 Manual/ valve (Span Calibration valve),
MV9 [Manuel/Kalibrasyon valfi (kalibrasyon aralidi valfi),
MV9]

o

Injection valve, MV7 (Enjeksiyon valfi, MV7)

12 Zero water valve, MV15 (Sifir Kalibrasyon valfi, MV15)

Non-return valve (check valve) [Tek yonli valf (¢ek valfi)]

Exhaust valve, MV1 (Egzoz valfi, MV1)

13 Cleaning valve (Temizleme valfi)
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Bolum 5 Kontrol muhafazasi bilesenleri

Sekil 4 Kontrol muhafazasi bilesenleri

AF G/C PCB (Azot Fosfor Girisi/Cikisi PCB'si)

13

Guvenlik Rolesi PCB

Anakart

14

1 Ana kart igin gl¢ kaynagi 8 LCD ekran parlakhgi erigim deligi

2 Pompalar ve valfler igin glic kaynagi 9 SD/MMC kart yuvasi

3 Sebeke glicii PCB (basili devre kartr) 10 Sinyal PCB'si

4 Ana gug salteri 11 Role PCB'si

5 Mdasteri baglantilari igin terminaller 12 Yardimci/kanal genisletme PCB'si (opsiyonel)
6

7

4-20 mA yaliticilar
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Sekil 5 Anakart bilesenleri

1 Anakart

2 Pil (CR2430, Lityum, 3 V/, 285 mAh)
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Bolum 6 Yedek parcalar ve aksesuarlar

cihazin zarar gérmesine ya da donanim arizalarina neden olabilir. Bu bélimdeki yedek

f Fiziksel yaralanma tehlikesi. Onaylanmayan pargalarin kullanimi kisisel yaralanmalara,

parcalar uretici tarafindan onaylanmistir.

Not: Bazi satis bélgelerinde Uriin ve Madde numaralari degisebilir. Irtibat bilgileri igin ilgili

distribiitérle iletisime gecgin veya sirketin web sitesine basvurun.

Sarf malzemeleri

Agiklama Adet Oge no.

. o 20L
Asit reaktifi (5,2 galon) 2985462

- 20L
Baz reaktifi (5,2 galon) 2985562
TA temizlik solisyonu AL 2985662
y (5,2 galon)

- 20L 3

Deiyonize su (5.2 galon) 27362
Yedek pargalar

Agiklama Stok miktari Oge no.
6 aylik bakim kiti, B7000 TOK TN analiz cihazi 1 19-KIT-117
12 aylik bakim kiti, B7000 TOK TN analiz cihazi 1 19-KIT-118
6 aylik bakim kiti, PTFE kaplama diyaframli NF300 sirkiilasyon pompasi 1 19-KIT-110
24 aylik bakim kiti, , NF300 sirkiilasyon pompasi 1 19-KIT-146
Asit pompasi veya baz pompasi, SR25 0 19-ASF-004
ARM a!na kart, Rev 9, sunlari igerir: 0 19-PCB-053
islemci ve LCD
CO, analiz cihazi, Hastelloy, 0—10.000 ppm 0 19-C0O2-007
Sogutucu 0 19-PCS-002
Yalitim amplifikatort 1 10-KNK-001
Kutle akisi kontrol cihazi (KAKC) 0 12-PCP-001
Ozon imha isiticisi 0 10-HAW-001
Oksitlenmis numune yakalama kabi (ONYK), temizleme haznesi, cam kap, 50 mm 1 10-KBS-019
Oksijen regulatord, 0 - 700 mbar tahliye eder 1 10-MAC-001
Glg karti, 115 VAC analizér, B7000 1 19-PCB-160
Gug karti, 230 VAC analizér, B7000 1 19-PCB-250
PTFE demir halka ve PEEK kilitteme halkasi seti, 1 x 1/8 in¢ 1 10-EMT-118
PTFE demir halka ve PEEK kilitteme halkasi seti, 1 x 3/16 ing 5 10-EMT-136
PTFE demir halka ve PEEK kilitteme halkasi seti, 1 x 1/4 in¢ 5 10-EMT-114
Numune pompasi, WMM60 14 19-MAX-004
Hortum, PFA, 1/8 in¢ Dis Cap x 1/16 in¢ i¢ ¢ap, 1 m uzunluk 5 m uzunluk 10-SCA-001

3 AB'de kullanima sunulmamustir. Alternatif olarak 27256 (4 L) kullanin.
4 Normalde 24 aylik araliklarla degistirilir.
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Yedek parcgalar (devami)

Aciklama Stok miktari Oge no.

Boru, PFA, 3/16 in¢ dis ¢ap x 1/8 ing i¢ ¢gap, 1 m uzunluk 5 m uzunluk 10-SCA-002
Boru, PFA, 1/4 in¢ dis ¢ap x 4 mm i¢ ¢ap, 1 m uzunluk 5 m uzunluk 10-SCA-003
E;l:l:],luiFA, 1/4 in¢ dis cap x 1/8 ing i¢ ¢ap (6,35 mm dis ¢ap x 3,18 mm i¢ ¢gap), 1 m 5 m uzunluk 10-SCA-006
Hortum, EMPP, 6,4 mm dis ¢ap x 3,2 mm i¢ ¢ap, 1 m uzunluk 2 m uzunluk 10-REH-002
Hortum, EMPP, 5,6 mm dis ¢ap x 2,4 mm i¢ ¢ap, 1 m uzunluk 1 m uzunluk 10-REH-003
Valf, tapali N/O, Tip 6606 Burkert 1 19-EMC-002
Valf, tapali C/O, Tip 6606 Burkert 1 19-EMC-003
Valf, geri donussuz (¢ek valfi), 1 psi 1 10-SMR-001
Valf, numune, PEEK ARS 14 10-EMT-004
Valf, SIRAI sikistirma valfi, tam 0 12-SIR-001
Valf, boru konektorlu ve tapali, C/O, Tip 6606 Burkert 1 19-EMC-009
i cros e koanon aMpula e 1 19-TND-001
Olgiim hiicresi, TA, 45 x 0,5 mm 0 10-OPT-001
Olgiim hiicresi, TA, 45 x 1 mm 0 10-OPT-002
Olgiim hiicresi, TA, 45 x 2 mm 0 10-OPT-003
Olgiim hiicresi, TA, 45 x 5 mm 0 10-OPT-004
Olgiim hiicresi, TA, 45 x 10 mm 0 10-OPT-005
Azot (N) pompasi, WMM60 14 19-MAX-004
AF G/C kart1 (81204290) 0 17-PCB-031
Hortum, Viton, 9,5 mm dis ¢ap x 5,5 mm i¢ ¢ap, 25 mm uzunluk 5 10-JWA-008

5 Olgiim hiicresini segmek igin teknik destek birimiyle iletisime gegin.
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